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	АППАРАТ АССОЦИАЦИИ АЗРАБОТЧИКОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АППАРАТУРЫ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ


Информационный бюллетень

Обзор публикаций СМИ и Интернет-изданий

(01.01 –15.01.2017)

Минкомсвязи: российская продукция 
получила приоритет при госзакупках

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в нашей стране вступило в силу постановление о приоритете при госзакупках товаров российского происхождения, а также работ и услуг.

Приоритет российских товаров и услуг перед иностранными рассматривается в качестве действенной меры поддержки конкурентоспособной отечественной продукции. Постановление даёт возможность российским госкомпаниям участвовать в проекте импортозамещения как на уровне поставщиков, так и потребителей.

С 1 января 2017 г. при сопоставимых условиях исполнения договора, предложенных поставщиками иностранной и российской продукции, выбор победителя делается в пользу поставщика российской продукции.

Постановление предусматривает, что при проведении конкурса и иных процедур, в которых победитель определяется путём оценки и сопоставления заявок, предложения о поставке российской продукции оцениваются с понижающим коэффициентом в 15%, при этом договор заключается по цене, предложенной в заявке. Если победителем аукциона становится поставщик, предлагающий иностранную продукцию, договор с ним заключается по цене, сниженной на 15%.

Важно отметить, что постановление распространяется на все товары российского происхождения, а также на работы и услуги, оказываемые российскими компаниями. Ожидается, что новые правила будут способствовать развитию отечественной экономики. 
«Объем закупок в рамках Федерального закона № 223 в 2016 г. составил более 25 трлн. руб., что почти в четыре раза превышает объем госзказа по Федеральному закону № 44. Таким образом, принятое постановление является серьезной мерой поддержки для российских производителей», — отметил замглавы Минкомсвязи России М.Евраев.
Источник: minsvyaz.ru
Минкомсвязи: новые кадровые назначения

30 декабря 2016 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о назначении О.Качанова на должность директора Департамента проектов по информатизации.
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В должности директора Департамента проектов по информатизации О.Качанов будет отвечать за реализацию проектов ведомственной информатизации и эксплуатации государственных информационных систем. 

 Справка: Качанов Олег Юрьевич, родился в 1976 г. в Москве. В 2002 г. окончил химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

С 2003 по 2008 гг. работал в ИТ-департаменте ООО «Метелица-Клуб».

С 2008 года 2010 гг. развивал стартап-проекты в сфере безопасности и документооборота.

В 2010 г. работал в ООО «Приват Трэйд» руководителем разработки и ИТ-директором холдинга.

С 2014 по 2016 гг. работал в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на позиции заместителя директора департамента развития электронного правительства.

На должность директора Департамента развития высоких технологий назначен С.Мигранова.

В должности директора департамента С.Мигранов будет курировать вопросы содействия инновационной и научно-технической деятельности; поддержки развития ИТ-отрасли; реализации политики в сфере импортозамещения и развития отраслевого образования. 

[image: image8.jpg]


 Справка: Мигранов Салават Джонович, родился 3 апреля 1965 г. в Уфе. В 1987 г. окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы РФ первого класса.

С 1987 по 2000 гг. работал в различных деловых и научных структурах Республики Башкортостан.

С 2000 по 2003 гг. - ведущий юристконсультант, советник управляющего в Международном промышленном банке. Также в 2003 г. -советник отдела № 1 Государственного НИИ системного анализа Счетной палаты РФ. С 2003 по 2004 гг. — замруководителя Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

С 2004 по 2015 гг. работал в различных юридических, информационных и нефтегазовых компаниях.

С мая 2016 г. - замдиректора Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России. 

Источник: minsvyaz.ru

Мировой ИТ-рынок в 2016 году немного сократился
В 2016 г. ИТ-рынок показал небольшой спад. В 2017 г. он вернется к росту, однако динамика будет ниже ожиданий аналитиков Gartner.

По их данным, общемировые расходы на информационные технологии в 2016 г. составили $3,38 трлн., что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В 2017 г. прогнозируется подъем на 2,7%, до $3,46 трлн., а в 2018 г. - на 2,6%, до $3,55 трлн.

"В 2017 г. ИТ-расходы вышли на восстановление, - говорит вице-президент по исследованиям Gartner Д-Д.Лавлок. - Ряд основных тенденций сходится в одной точке, включая облачные вычисления, блокчейн, цифровой бизнес и искусственный интеллект. Это должно было бы подтолкнуть ИТ-затраты к росту более чем на 2,7%. Однако некоторая политическая неопределенность на мировых рынках привела к тому, что многие компании заняли выжидательную позицию по отношению к инвестициям в ИТ".
Эксперты ранее предсказывали 3-процентное увеличение объема глобального ИТ-рынка в нынешнем году. Д-Д.Лавлок отмечает, что диапазон показателей роста в 2017 г. вырос по сравнению с прошлыми годами, что связано с экономической неопределенностью, которая, в свою очередь, порождает большие различия в ИТ-расходах: одни пользователи и компании будут больше вкладывать сюда, чтобы воспользоваться открытыми кризисом новыми возможностями, а другие, напротив, будут экономить или вовсе урежут ИТ-бюджеты.
Например, активное развитие облачных платформ такими компаниями, как Microsoft, Google и Amazon, способствовало повышению прогноза по росту серверного рынка в 2017 г. с 3% до 5,6%. Это позволит компенсировать 3-процентный спад в сегменте внешних дисковых хранилищ и обеспечить рост рынка систем дата-центров на 2,6% по итогам текущего года, говорится в исследовании Gartner.
По прогнозам аналитиков, в 2017 г. мировые продажи корпоративного программного обеспечения увеличатся на 6,8%, и этот сегмент ИТ-рынка окажется самым быстрорастущим. На 4,2% поднимется объем сегмента ИТ-услуг, достигнув $899 млрд.
Спрос на коммуникационные услуги повысится на 1,7%, что в денежном выражении будет соответствовать $1,4 трлн. Продажи электроники, включая компьютеры, планшеты, ноутбуки и мобильные телефоны, практически не вырастут и останутся на уровне $589 млрд.
Источник: DailyComm

«Пакет Яровой» и запрет госзакупок иностранного ПО могут ударить по цифровой экономике РФ – оценка ITIF

Антитеррористический пакет законов (так называемый "пакет Яровой"), а также закон, запрещающий госзакупки иностранного софта при наличии отечественных аналогов, могут негативно повлиять на развитие российской цифровой экономики.

К такому выводу пришли эксперты американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF).

Согласно списку, подготовленному ITIF, российский "пакет Яровой" входит в топ-10 худших мировых инициатив 2016 г. по регулированию странами инновационных отраслей. По мнению экспертов, подобный "инновационный меркантилизм" наносит ущерб системе развития инноваций страны. В то же время инновации сейчас являются основой для долгосрочного экономического роста стран, и неосмотрительные законодательные нововведения могут негативно сказаться на всей экономике, отмечают они.

"Пакет Яровой"

Пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в срок до трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.

Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Помимо операторов связи определенную информацию будут обязаны хранить и интернет-компании. В частности, в течение срока до года они должны будут хранить сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях. Кроме того, при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 млн. руб.

По мнению экспертов ITIF, "пакет Яровой" негативно повлияет на развитие цифровой экономики России. Требования закона о хранении данных значительно шире, чем в других странах (например, в Германии), поскольку они предусматривают хранение не только метаданных, но и содержания сообщений. Кроме того, закон предусматривает ограничение доступа к сервису для пользователей, которые не могут подтвердить свою личность (что, в свою очередь, поднимает целый ряд вопросов в сфере конфиденциальности).

Как полагают американские эксперты, требования "пакета Яровой" являются продолжением мер другого закона, предусматривающего хранение персональных данных россиян в России. При этом в ITIF отмечают, что колоссальные расходы по хранению данных, о которых неоднократно предупреждали российские операторы связи, неизбежно лягут на потребителей, что, в свою очередь, выразится в замедлении экономического роста в стране. Помимо последствий для личной жизни граждан и свободы слова в России, такая политика осложнит работу российской цифровой экономики, уверены эксперты.

Запрет госзакупок иностранного софта

Также в топ-10 худших мировых инициатив 2016 г. попало и новое требование закона, запрещающее госорганам в России закупать иностранный софт при наличии отечественного аналога. С 1 января 2016 г. начал работу реестр отечественного софта, из которого госорганам рекомендовано выбирать программное обеспечение. Закупать иностранный софт они имеют право, только если смогут обосновать, что программы из реестра не соответствуют их требованиям.

По мнению экспертов ITIF, госорганы являются одними из крупнейших потребителей софтверных продуктов и сервисов в России. С помощью этого закона Россия расширяет свою политику протекционизма в цифровой экономике, отмечают они. Как и закон, предусматривающий хранение персональных данных россиян в РФ, запрет госзакупок иностранного софта отделяет российскую цифровую экономику от остального мира, уверены эксперты.

Китайская кибербезопасность

Россия - далеко не единственная страна, где в прошлом году остро озаботились вопросом хранения данных. Так, в Китае в 2016 г. был введен новый закон о кибербезопасности, вводящий требования по принудительной локализации хранения персональных данных. Это первый китайский закон, предусматривающий регулирование сбора и использования персональных данных, который может распространяться не только на данные граждан Китая, но и на данные иностранцев, уточняют эксперты.

Закон, который вступит в силу 1 июня 2017 г., помимо регулирования персональных данных, предусматривает также требования по раскрытию исходных кодов. В условиях недостаточной защиты интеллектуальной собственности в Китае это требование может привести в итоге к передаче интеллектуальной собственности на разработки иностранных компаний китайскому государству, полагают в ITIF. В целом закон о кибербезопасности, по мнению экспертов, приводит к усилению дискриминации в отношении иностранной высокотехнологичной продукции.

Центральной идеей нового китайского закона о кибербезопасности является цензура, отмечают в ITIF. Так, для компаний, которые позволяют распространять в интернете неподтвержденную информацию, предусмотрено наказание. Документ также требует от сетевых операторов хранить информацию об операциях и логи по крайней мере 6 месяцев.

Помимо этого, в Китае в 2016 г. были введены законодательные ограничения, которые всячески препятствуют работе иностранных компаний в сферах облачных вычислений и "больших данных" на китайском рынке. Если глобальная корпорация все же хочет работать в КНР, она должна создать совместное предприятие с китайской компанией и, как показывает практика, просто передать лицензии на решения локальному партнеру, объяснив, как использовать эти решения, поясняют эксперты. Кроме этого, согласно закону, нужна отдельная лицензия для каждой субкатегории интернет-сервисов. В то же время документ вновь определяет требования по локализации хранения информации в Китае.

Хранение данных в Европе

В Германии в прошлом году был принят новый закон, в котором также содержатся меры по локализации хранения данных. Так, с 1 июля 2017 г. компаниям придется хранить телекоммуникационные метаданные (информацию об отправителях и получателях сообщений в интернете, месте и времени, а также данные о звонках и информацию о платежах). При этом само содержание сообщений хранить не придется. Такие требования объясняют необходимостью обеспечения кибербезопасности.

Это уже вторая попытка введения подобного регулирования - первую в 2008 г. немецкий суд счел противоречащей конституции из-за опасений в отношении пиратства. В отличие от инициативы 2008 г. новый закон предполагает хранить метаданные не в любой стране ЕС, а лишь в Германии в течение 10 недель, а данные о местоположении - в течение четырех недель.

При этом эксперты ITIF отмечают, что идея о хранении информации в какой-то одной стране (или союзе) основана на неверном предположении о том, что "данные, которые хранятся дома, лучше защищены". Они полагают, что новые требования о хранении метаданных только в Германии демонстрируют недоверие немецких властей к другим странам ЕС.

По мнению экспертов, в вопросах регулирования данных необходимо фокусироваться на обеспечении их безопасности, доступа к ним государств при необходимости и на соблюдении законодательств стран, а не на том, где эти данные хранятся географически. Как отмечают в ITIF, подобные законодательные меры в отношении метаданных введены в Великобритании и Австралии.

Локализация хранения данных в других странах

В Индонезии в 2016 г. были приняты меры по локализации хранения данных для OTT-провайдеров (мессенджеры WhatsApp, Skype, Facebook, онлайн-кинотеатры типа Netflix). Особенность работы OTT-сервисов заключается в том, что пользователи получают к ним доступ напрямую через интернет, минуя посредников - традиционные телеком-компании. С помощью законодательных нововведений в стране рассчитывают защитить местные технологии и традиционных игроков телеком-рынка, отмечают в ITIF, подчеркивая, что это неправильный шаг.

Помимо требований о хранении данных, новый закон предусматривает обязательство для иностранных OTT-компаний открывать в Индонезии постоянно действующий офис, а также создавать совместные предприятия с локальными телеком-провайдерами. Также компании должны раскрывать исходный код и использовать национальную платежную систему.

Регулированием OTT-сервисов в 2016 г. также озаботилось и правительство Вьетнама. Там также были предложены меры, предусматривающие принудительную локализацию хранения данных. Помимо этого, согласно законопроекту, управление OTT-сервисами должно быть передано вьетнамским телекоммуникационным компаниям, также предусмотрено создание совместных предприятий с местными игроками телеком-рынка. По мнению экспертов ITIF, если Вьетнам хочет иметь конкурентную цифровую экономику мирового уровня, стране нужно пересмотреть свою политику в этой сфере.

В прошлом году во Вьетнаме был принят еще один закон, который обязывает компании раскрывать ключи шифрования и исходные коды для выхода на рынок. Как и в Китае, это объясняется необходимостью обеспечения кибербезопасности. Однако исходные коды являются интеллектуальной собственностью и составляют основу цифровых продуктов. Поскольку они являются основной конкурентных преимуществ компаний на рынке, их раскрытие создает угрозу неправомерного копирования или кражи самого продукта, а также делает его более уязвимым для хакеров.

Новый закон о защите данных был принят в прошлом году и в Турции. Он предусматривает необходимость получения от физических лиц согласия на передачу их персональных данных в другую страну. Таким образом, по своей сути закон предусматривает принудительную локализацию хранения данных в стране, указывают американские эксперты.

В целом эксперты отмечают, что единого регулирования хранения данных интернет-пользователей для всех стран разработать нельзя, поскольку у каждой страны есть свои политические особенности, свои ценности и подходы к этому вопросу с культурной точки зрения. Однако существует необходимость в либерализации цифровых рынков стран в мировом масштабе, уверены в ITIF. 
Источник: tass.ru

Реестру нужна доработка

Российская компания Spirit, чье программное обеспечение для передачи голоса и видео продается во всем мире, а также есть в Едином реестре отечественного ПО, в январе планирует подать иски к ряду госорганов РФ, которые обошли требования закона по ограничению закупок иностранного софта. В Spirit отмечают, что этот механизм импортозамещения еще плохо работает. Тем не менее, большинство игроков этого рынка уверены в пользе реестра ПО, однако считают, что его необходимо совершенствовать, а возможно, и видоизменять.
"Импортозамещение еще плохо работает. Мы видим попытки госорганов обойти закон: госзаказчик покупает иностранный софт и пишет обоснование, которое не соответствуют реальному положению дел", - заявил председатель правления компании Spirit А.Свириденко. Spirit уже зафиксировал десятки таких случаев. "Договориться никак не удается, поэтому мы готовим иски в суд", - подчеркнул он, добавив, что компания подаст жалобы в начале января.

Генеральный директор компании "Новые облачные технологии" Д.Комиссаров напомнил, что в начале сентября прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела обращение компании и признала в действиях Минстроя РФ, закупившего ПО Microsoft, нарушения закона: обоснование невозможности покупки российского ПО было составлено с нарушениями. "Мы подали исковое заявление в Арбитражный суд Москвы, чтобы отстоять наши интересы как отечественного разработчика", - говорит он.

Д.Комиссаров рассказал, что на практике в значительной части закупок, осуществляемых по 44-ФЗ, обоснования закупки иностранного ПО госструктурами просто отсутствуют. "В некоторых случаях в обосновании приводятся доводы, показывающие, что заказчики не проводят анализ рынка и тестирование отечественной продукции и заведомо отдают предпочтение иностранному ПО", - посетовал он. По его словам, нет четкой границы, какую функциональность ПО считать избыточной или необходимой для того или иного класса пользователей. "Пока не хватает нормативных документов, в которых могли быть четко прописаны потребности заказчика в ПО и определено, что является для него избыточным функционалом, а что действительно необходимо. Но мы знаем, что сейчас разработка таких документов ведется", - отметил Д.Комиссаров.

Большинство российских софтверных компаний считают реестр ПО необходимым и полезным инструментом, а некоторые даже наблюдают увеличение интереса к своим продуктам благодаря появлению реестра. Кроме того, у многих компаний есть предложения, как сделать реестр лучше.

Представитель пресс-службы ГК "Ланит" (в реестре зарегистрировано 12 решений компании) считает реестр отечественного ПО полезным. Тем не менее, он отмечает, что компания хотела бы видеть, у кого на согласовании в каждый конкретный момент находится софтверный продукт, претендующий на включение в реестр, а также регламентный срок этого действия.

Президент ООО "ДоксВижн" (бренд Docsvision) В.Андреев заметил, что благодаря реестру увеличился интерес к продукту компании как со стороны заказчиков, так и со стороны технологических партнеров. "Стали чаще обращаться за информацией о возможностях и особенностях системы, стало больше посетителей наших мероприятий по теме импортозамещения", - говорит он.

В.Андреев отметил, что в работе реестра присутствует некоторая непрозрачность. "Подходы по классификации продуктов, соотнесению их с зарубежными конкурентами и включению в реестр еще не устоялись - но это, наверное, дело временное", - пояснил он, уточнив, что реестр появился всего год назад, и это только начало пути.

"Опыт других стран показывает, что импортозамещение в ИТ работает на длинных временных периодах, не менее 5-10 лет. Поэтому первый год работы реестра можно охарактеризовать как год "наполнения и информирования" - именно в этом была главная задача, - подчеркнул директор по маркетингу ГК "АйТи" Д.Ведев. - Реестр - это, пожалуй, единственный наиболее полный и актуальный "маркетинговый каталог" отечественной продукции, где информация о российском ПО структурирована и собрана на одном электронном ресурсе". Причем этот каталог является постоянным рабочим ресурсом для значительной части российских потребителей ПО. Из него они могут узнать об интересных российских разработках, которые долгое время были в тени транснациональных брендов.

Д.Ведев отметил, что уже в первый год работы реестра ГК "АйТи" ощутила и практическую пользу от него. В реестр включено 18 продуктов компании. "Начиная со второй половины года, к нам обратились десятки крупных и крупнейших российских заказчиков на предмет обсуждения внедрения наших продуктов из реестра или замены ими уже установленных у них близких по функционалу западных систем. Еще одна важная функция реестра для компаний-интеграторов - возможность подобрать и сформировать пул российских вендоров, на базе продуктов которых можно создавать комплексные решения, альтернативные зарубежным. Например, "АйТи" в этом направлении активно работает с "ВидеоМостом", "Террасофтом", ABBYY, InfoWatch и др.

Представитель компании "Галактика" напомнил, что 4 апреля 2016 г. в реестр была включена система "Галактика ERP". "Это придало новый импульс развитию компании и помогло утвердить наши позиции среди госсектора и крупных корпораций. Кроме того, это сказалось на нашей выручке: если в 2015 г. консолидированная выручка "Галактики" выросла почти в полтора раза и составила почти 2,2 млрд. руб., то в 2016 г. у нас есть шансы превысить эти показатели, что покажет в скором времени наш внутренний аудит и годовая отчетность", - отметил он.

По словам исполнительного директора компании Naumen И.Кириченко, с появлением нормативной базы и реестра некоторые крупные заказчики впервые открыли для себя рынок российского ПО, до которого раньше просто руки не доходили, и многие из них оказались приятно удивлены уровнем отечественных решений. Однако он считает, что пока реестр не является "витриной" или "помощником" в подборе решений, а лишь обеспечивает справочную функцию сверки.

По мнению И.Кириченко, реестр может быть превращен в удобную витрину в стиле интернет-магазина с развернутой информацией о продуктах, реализованных проектах, отзывах заказчиков и т.д. Это помогло бы в выборе ПО и сократило затраты заказчиков на аналитику и сравнение продуктов. "А такая витрина на английском языке была бы хорошей поддержкой экспорта ПО за пределы РФ - к примеру, так сделано в Германии", - подчеркнул он.

Управляющий директор "Диасофт платформа", а также член Экспертного совета при Минкомсвязи К.Варов сообщил, что на сайте компании есть трекер, который позволяет отслеживать переходы по ссылкам из реестра на сайт "Диасофта". По его оценкам, таких переходов много. "Мы видим, что различные ФОИВы (федеральные органы государственной власти) и муниципальные госорганы начали интересоваться нашими продуктами, берут наши решения на тестирование", - отметил он.

Под конец 2016 г. в реестр было включено более 2600 отечественных программных продуктов. Как говорит К.Варов, в этот перечень уже вошла большая часть программных продуктов, которыми Россия может гордиться. По его оценкам, всего в реестр будет включено около 5 тыс. решений. "Сильные и амбициозные компании уже включили продукты в реестр. Остались те, кто по каким-то причинам ранее не смогли попасть в реестр, но намерены это сделать в 2017 г.", - резюмировал он. 
Источник: comnews.ru

KillDisk начал атаковать Linux-системы

Эксперты ESET обнаружили новую версию вредоносной программы KillDisk, предназначенную для атак на Linux-устройства и приобретшую функции шифратора.
В 2015 и 2016 гг. KillDisk использовался в атаках на украинские энергетические и финансовые компании. В декабре 2016 г. специалисты ESET изучали версию KillDisk, которая удаляла важные системные файлы, в результате чего зараженный компьютер переставал загружаться. Взамен удаленных программа создавала новые файлы, содержащие строку mrR0b07 или fS0cie7y - отсылки к сериалу "Мистер Робот". Последние версии KillDisk научились шифровать файлы на зараженном устройстве и требовать огромные суммы (222 биткоина, больше $200 тыс.) за восстановление данных

Новейший KillDisk атакует как Windows, так и Linux-системы. В числе потенциальных жертв не только рабочие станции, но и серверы. Требования выкупа в Windows и Linux-версиях идентичны. Windows-версия деструктивного компонента использует алгоритм шифрования AES с 256-битным ключом (свой ключ для каждого файла). Ключ для расшифровки хранится на сервере злоумышленников. KillDisk для Linux шифрует файлы при помощи алгоритма Triple-DES. Программа не хранит ключ шифрования на зараженном компьютере и не отправляет его на удаленный сервер, поэтому даже уплата выкупа не гарантирует восстановления данных. Зато, по оценке ESET, в работе Linux-версии присутствует уязвимость, благодаря которой восстановление возможно. 

Источник: Astera
«Почта России» ищет ИТ-подрядчиков на 17 млрд. руб.
В последние две недели ушедшего 2016 г. «Почта России» запустила не менее 11 тендерных процедур по линии ИТ на общую сумму свыше 17 млрд. руб. Из них восемь закупочных процедур на общую сумму свыше 12 млрд. руб. стартовали в предпоследний рабочий день года — 29 декабря 2016 г. Итоги процедур будут подводиться в разное время в начале 2017 г. Исполнение работ по договорам рассчитано на различные интервалы.

Тематически тендеры можно разделить на несколько категорий.
Лизинг «железа»

Порядка 4,6 млрд. руб. «Почта» намеревается израсходовать на лизинг (финансовую аренду) серверного оборудования. Его номенклатура включает восемь типов серверов стандартной архитектуры x86, три типа блейд-серверов, два типа СХД, а также коммутаторы, межсетевые экраны, маршрутизаторы и блейд-шасси.

Выплаты арендодателю станут производиться частями в течение 36 месяцев. По их истечении «железо» может быть передано «Почте» в собственность. Оборудование, станет использоваться в филиалах «Почты» по всей России, за исключением Крыма.
На аналогичных условиях «Почта» берет в лизинг автоматизированные рабочие места (АРМ) для своей Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). АРМ состоят из различного вида системных блоков, мониторов, принтеров, источников бесперебойного питания и считывателей штрих-кодов. Тендер включает два лота на общую сумму порядка 4,8 млрд. руб.

Еще один аналогичный лизинговый тендер касается ИТ-инфраструктуры для системы сортировки «Почты» за 268 млн. руб. Номенклатура включает три типа автоматизированных рабочих мест, а также считыватели штрих-кодов, принтеры и колонки.
Аренда ЦОДов и сопровождение ПАКа

Порядка 2,6 млрд. руб. «Почта» готова потратить на простую аренду в течение 36 месяцев серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов, один из которых должен находиться в Москве, а другой за пределами Подмосковья.
Подрядчик должен будет на базе своих ресурсов организовать программно-аппаратный комплекс (ПАК), основной целью которого станет развитие, обеспечение функционирования и резервирование информационных систем «Почты». ПАК должен будет взаимодействовать с действующей ИТ-инфраструктурой «Почты», расположенной в ее Главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ) в Москве, а также с интернетом и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Еще около 1,45 млрд. руб. «Почта» выделила на 36-месячное оказание услуг по комплексному сопровождению данного программно-аппаратного комплекса.
Создание, развитие и сопровождение ИС

Чуть более 1 млрд. руб. «Почта» готова потратить на развитие и сопровождению своей Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Еще свыше 1,1 млрд. руб. зарезервировано на тиражирование ЕАС ОПС в филиалах «Почты» по всей России, кроме Крыма. Срок договора по первому тендеру составит 36 месяцев, по второму — 18.
Порядка 252 млн. руб. «Почта» сможет отдать подрядчику по разработке и внедрению ее автоматизированной системы по управлению недвижимым имуществом предприятия (АС УНИП). Управление касается процессов капитального строительства, эксплуатации, оптимизации использования и затрат владения, управления площадями недвижимого имущества, отчуждения и приобретения, сдачи и взятия в аренду, регистрации прав на недвижимость и др. Договор с исполнителем рассчитан на 455 календарных дней с даты его заключения.
Около 619 млн. руб. может достаться компании, которая возьмется развивать и сопровождать две системы «Почты» на базе «1С». Срок выполнения работ — с даты подписания договора до 31 декабря 2019 г. Еще 225 млн. руб. может получить подрядчик по инвентаризации и анализу настроек, стандартизации, мониторингу, контролю изменений, поддержке репликации и техническому сопровождению вышеупомянутого ПАКа и системы «1С:Предприятие» в «Почте». Срок действия договора — 25 месяцев.
Лицензии на ПО

Наконец, около 264 млн. руб. «Почта» зарезервировала на предоставление ей права использования лицензионного ПО Microsoft Dynamics AX for EISK Russian Post со сроком действия с 1 марта 2017 г. по 29 февраля 2020 г. 
Источник: cnews.ru

ДИТ потратит миллиарды на медицину

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) планирует за 2,1 млрд. руб. закупить 30,5 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинского работника (АРМ МР) для медицинских учреждений столицы с целью внедрения общегородских информационных сервисов здравоохранения Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В состав АРМ МР входит персональный компьютер с установленным образом операционной системы на базе Linux, а также набор оборудования. Предыдущие аналогичные тендеры на закупку АРМ МР для медучреждений Москвы выиграла китайская компания Lenovo.
О конкурсе на поставку АРМ МР говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок. Заявки на участие в тендере ДИТ будет принимать до 17 января 2017 г. Конкурс будет проведен 27 января. Договор будет действовать до 25 августа 2017 г.

Максимальная сумма контракта по тендеру составит 2,1 млрд. руб. Согласно документам закупки, в ходе работы по определению начальной (максимальной) цены контракта рассматривались существующие на рынке предложения от поставщиков, среди которых были варианты создания АРМ МР на базе HP EliteOne 800G2, Lenovo ThinkCentre M900z и Dell OptiPlex 7440 AIO.

Контракт подразумевает поставку 30,5 тыс. АРМ МР (стоимость одного такого места – 71,8 тыс. руб.) для медицинских учреждений столицы с целью внедрения общегородских информационных сервисов здравоохранения ЕМИАС. В состав АРМ МР входит персональный компьютер с установленным образом операционной системы на базе Linux, а также набор оборудования (клавиатура и мышь, считыватели смарт-карт, распределитель питания, набор кабелей).

"ДИТ еще ранее провел два аналогичных конкурса на поставку АРМ МР для медицинских учреждений столицы с целью внедрения общегородских информационных сервисов здравоохранения ЕМИАС. Оба эти конкурса выиграла компания Lenovo", - напомнил представитель пресс-службы Lenovo. Однако он не уточнил, планирует ли компания принять участие в нынешнем конкурсе.

По данным ДИТ, по итогам 2016 г. в ЕМИАС зарегистрировано более 9 млн. пациентов, из них 800 тыс. добавилось в 2016 г., а также более 20 тыс. врачей амбулаторно-поликлинического звена. С помощью системы произведено более 285 млн. записей к врачам, более 100 млн. – за последний год. По данным службы качества ЕМИАС, удовлетворенность врачей сервисом выросла на 70% с июля по ноябрь 2016 г. 
Источник: comnews.ru

ПО RAIDIX для СХД портировано на российскую аппаратную платформу «Эльбрус»

МЦСТ и «Рэйдикс» объявили о создании образцов систем хранения данных (СХД) российского производства на базе отечественного ПО RAIDIX, внесенного в реестр Минкомсвязи, и отечественного серверного оборудования на платформе «Эльбрус». Как рассказали в компании, СХД, использующие новейшие достижения российской микроэлектроники и технологию программно-определяемого хранения от «Рэйдикс», найдут своего потребителя в госкорпорациях, силовых структурах, а также при решении тех задач, где важно обеспечить надежное и безопасное хранение данных. Высокая надежность и отказоустойчивость российской СХД, необходимая для хранения больших объемов данных, обеспечивается техническими характеристиками платформы «Эльбрус» и функциональными особенностями ПО RAIDIX.

Вместе с аппаратными ноу-хау, присущими платформе «Эльбрус», отечественное высокопроизводительное ПО RAIDIX для управления СХД становится одним из ключевых компонентов в комплексном решении по хранению данных.

В рамках системы хранения данных программная технология RAIDIX позволяет управлять отдельными RAID-массивами и кластерами хранения, обеспечивает высокую доступность данных при последовательной и случайной нагрузках, поддерживает протоколы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP).

RAIDIX предоставляет оптимальную скорость расчетов благодаря реализации патентованных уровней RAID 7.3 и RAID N+M. Кроме того, программная технология включает в себя функцию упреждающей реконструкции данных без физического обращения к дискам, механизм поиска и устранения скрытых ошибок, интеллектуальный модуль QoSmic для распознавания и приоритезации приложений и другие уникальные возможности.

Программно-аппаратное решение для хранения данных доступно для предварительного заказа через партнеров компаний «Рэйдикс» и МЦСТ.

Ведущим партнером МЦСТ по поставке вычислительных систем является ИНЭУМ им. И.С.Брука. Портирование велось при участии и поддержке партнера МЦСТ компании «Промобит». 
Источник: cnews.ru
ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску 
Один из главных разработчиков линейки российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ завершила цикл подготовки серийного производства персональных компьютеров «Эльбрус-401 РС». В их основе лежит микропроцессор «Эльбрус-4С» — система на кристалле, выполненная по технологии 65 нм, содержащая четыре вычислительных ядра, кэш-память 2-го уровня общим объемом 8 МБ, три контроллера памяти, три канала межпроцессорного обмена и канал ввода-вывода.

Новинка предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Опытные образцы этого ПК увидели свет еще в мае 2015 г., и в компании утверждают, что после этого ей потребовалось время на то, чтобы наладить кооперацию отечественных предприятий, являющихся контрактными производителями, отладить схемотехнические решения, оптимизировать стоимостные параметры. Основные технологические операции по производству ПК, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, осуществляются в России.

Ранние партии ПК измерялись десятками. Например, в 2015 г. 50 образцов новой техники сошли с конвейера предприятия «Октябрь» в Каменске-Уральском, а еще 80 произвел Ижевский радиозавод». Сейчас утверждается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.
Конфигурация и цена

В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23 дюйма, клавиатура, мышь. Предустановленное программное обеспечение — операционная система «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает приложения с открытым исходным кодом, в том числе редактор AbiWord, электронную таблицу GNumeric, браузер Firefox, клиент электронной почты. Также в ней имеются средства для разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.
Уточняется, что ПК позволяет запускать не только эту ОС, но также и другие операционные системы, предназначенные для платформ Intel x86 и х86-64, — прежде всего Windows XP и различные варианты Linux. Эта возможность обеспечивается программно-аппаратной системой двоичной трансляции.
ПК «Эльбрус-401 РС» так называемой модификации «Б» выполнен в корпусе MiniTower. На материнской плате реализован набор периферийных интерфейсов: Gigabit Ethernet, SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS-232, DVI (используется встроенная видеокарта). На плате предусмотрено посадочное место и установлен SSD-диск формата microSATA.
У компьютера имеется разъем PCI-Express х16 (используются 8 линий), позволяющий устанавливать карты расширения или 3D видеокарту семейства AMD Radeon (установлена в штатной конфигурации). Интерфейс IDE подведен к разъему карты CompactFlash (используется для нужд двоичного транслятора).
Ранее представитель МЦСТ К.Трушкин отказывался конкретизировать розничную цену на опытные ПК. Теперь в компании говорят, что после снижения производственных издержек цена на ПК «Эльбрус-401 РС» модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тыс. руб. (включая НДС). 
Источник: cnews.ru

В «Росэлектронике» автоматизировали 
контроль качества оптронов

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке автоматизированного комплекса контроля качества оптронов и других полупроводниковых приборов, позволяющего проверять 120 изделий одновременно. Как рассказали в компании, комплекс позволяет повысить производительность операции в 3,5 раза.

Основой комплекса, разработанного в «Оптрон» (Москва), является многоканальный цифровой прибор, обеспечивающий измерение сразу пяти статических параметров вольт-амперных характеристик исследуемых изделий: входного напряжения, выходного остаточного напряжения при пониженном и повышенном значениях входного тока, тока утечки на выходе, а также тока утечки на выходе в режиме повышенного напряжения. Результаты измерений по каждому параметру оцифровываются и выводятся на специальные мониторы, общая оценка качества конкретного изделия выдается световой индикацией: «зеленый» - годен, «красный» - брак. Время измерений составляет 5 минут.

Разработчики предусмотрели возможность перенастройки прибора на измерение других параметров и характеристик. Это позволило расширить сферу применения комплекса, изначально разрабатываемого для проверки оптронов, на работу с полупроводниковыми приборами разных типов.

Прежде отбраковка оптронов осуществлялась с помощью прибора «Л2-56», - оператору приходилось вычислять параметры контролируемых характеристик изделий по показаниям масштабной сетки электронно-лучевой трубки. При этом измерения проводились поочередно по каждому параметру.

В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.

Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом и объединенных в едином корпусе. Разные типы оптронов используются, например, в качестве элементов гальванической развязки в высоковольтной электротехнической и радиоэлектронной аппаратуре, или фотоэлектрических преобразователей (датчиков) линейных и угловых перемещений в радиоэлектронике. 
Источник: cnews.ru
«Росэлектроника» начнет выпуск герконов 
для поверхностного монтажа

«Росэлектроника» объявила о планах начать в 2017 г. выпуск герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов), выводы которых выполнены по технологии SMD (surface mounted device, прибор, монтируемый на поверхность). Как рассказали в компании, на сегодня входящий в холдинг Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) уже закупил и смонтировал оборудование для производства герконов МКА-14103 для поверхностного монтажа на печатные платы.

В IV квартале 2016 г. было запущено производство герконов серий МКА-10110М, МКА-20101М и МКА-20103М (две первые цифры индекса обозначают длину стеклянной колбы) в пластиковой оболочке, повышающей механическую прочность изделий. В 2017 г. они поступят на российский рынок.

Как сообщалось ранее, производство герконов в пластиковой оболочке началось с наиболее популярной у потребителей серии МКА-14103М. Выпуск модернизированных изделий этой серии по итогам 2016 г. превысит 680 тыс. шт.

Герконы широко применяются в автомобильной, бытовой технике, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности. Например, они используются в клавиатуре промышленных приборов и синтезаторов, в датчиках открытия двери, позиционирования кабины лифта, в фонарях для дайвинга и подводной охоты, в схемах электрических счётчиков и велокомпьютерах. При этом снижение потребления в одних отраслях компенсируется появлением новых направлений использования.

Рязанский завод металлокерамических приборов – единственный в России производитель герконов, входит в тройку крупнейших мировых производителей. 
Источник: cnews.ru

В 2016 году рынок контрактного производства чипов 
вырос на 11%
В 2016 г. выручка на мировом рынке "чистого" контрактного производства чипов (Pure-Play Foundry), участники которого выпускают микросхемы только на заказ, не предлагая собственных полупроводниковых решений, увеличилась на 11% и достигла $50 млрд., сообщает аналитическая компания IC Insights.

Специалисты прогнозируют, что с 2016 по 2021 гг. индустрия Pure-Play Foundry будет расти в среднем на 7,6%, и к концу периода выручка в ней достигнет $72,1 млрд.

По данным экспертов, крупнейшим контрактными полупроводниковыми производителями в настоящее время являются компании TSMC, GlobalFoundries, UMC и SMIC. В прошлом году они совместно контролировали впечатляющие 85% рынка Pure-Play Foundry.

Вклад лидера отрасли TSMC специалисты оценили примерно в $29,5 млрд. или 59% от совокупного объема рынка. Долевой показатель вендора не изменился, но выручка увеличилась на 11% или $2,9 млрд., что почти вдвое больше по сравнению с прибавкой, зарегистрированной TSMC в 2015 г.
Еще трое чипмейкеров - GlobalFoundries, UMC и SMIC - вместе контролировали 26% рассматриваемого рынка. На этом же уровне показатель был и годом ранее.
Также в исследовании отмечается, что наивысшие темпы роста выручки в области контрактного производства чипов продемонстрировали немецкая компания X Fab (+54%), китайская SMIC (+31%) и израильская TowerJazz (+30%). В рейтинге ведущих игроков сектора они располагаются на десятом, шестом и четвертом местах соответственно.
Кроме того, эксперты обратили внимание, что семь из десяти ведущих контрактных чипмейкеров базируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В их числе - четверо тайваньских компаний (TSMC, UMC, Powerchip, Vanguard), две китайские (SMIC, Hua Hong Semi) и одна южнокорейская (Dongbu HiTek). 
Источник: DailyComm

Темпы роста капитальных расходов на рынке чипов 
снизятся вдвое
Темпы роста инвестиций в полупроводниковой отрасли сократятся почти вдвое, прогнозируют в исследовательской компании Gartner.

По оценкам аналитиков, в 2016 г. капитальные расходы чипмейкеров составили $68 млрд., что на 5,1% больше, чем годом ранее. В нынешнем году ожидается увеличение затрат на 2,8%, до $70 млрд.

"Более сильный рост в 2016 г. вызван повышением расходов в конце года, произошедшим вследствие нехватки чипов памяти NAND flash, которая была наиболее тяжелой именно в конце года. Дефицит сохранится в течение большей части 2017 г. Это связано с улучшением ситуации на рынке микросхем для смартфонов, что способствовало обновлению прогноза по расходам на NAND", - отмечает старший аналитик Gartner Д.Кристенсен.
По его словам, в 2016 г. расходы на производство флэш-памяти подскочили на $3,1 млрд., благодаря чему некоторые смежные сегменты полупроводникового оборудования продемонстрировали рост выше ожиданий.
В исследовании Gartner говорится, что по сравнению с началом 2016 г. перспективы рынка чипов улучшились (особенно это касается памяти) за счет повышения цен и улучшения обстановки в сегменте микросхем для смартфонов.
Эксперты ожидают, что в 2018 г. капитальные расходы производителей полупроводников повысятся на 5,3% и превысят $73,6 млрд. В 2019 г. динамика роста повысится до 6,4%, а объем затрат - до $78,4 млрд., в 2020 г. произойдет спад на 3,3% (до $75,8 млрд.).

По данным отраслевой организации Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), в ближайшие три года по всему миру будет открыто 62 полупроводниковых производства, 26 из которых или 42% от общего числа разместятся в Китае.

Отмечается, что большая часть планируемых и строящихся полупроводниковых мощностей предназначены для серийного производства чипов. Также среди них есть семь R&D-предприятий для экспериментального производства.
Согласно предварительным данным отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), объем глобального рынка чипов в 2016 г. составил $335 млрд., что примерно соответствует показателю годичной давности. В Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи возросли на 3,2% и 2,5% соответственно, а в Европе и Америке произошло снижение на 4,9% и 6,5%. 
Источник: DailyComm

Intel, Qualcomm, Google просят Д.Трампа 
защитить их бизнес от Китая

Совет по развитию науки и технике при Президенте США, в котором состоят руководители Google, Intel, Qualcomm и других компаний, просит запретить китайским вендорам поглощать американских производителей полупроводников. Дополнительные просьбы – защитить отрасль от кражи технологий со стороны Китая и убрать бюрократические препятствия для организации производства.

Проблема поглощения
Лидеры индустрии просят президента запретить китайским компаниям покупать американских производителей чипов. В отчете они отмечают, что монополизация рынка – это большая проблема полупроводникового бизнеса. Если в 2006 г. первой пятерке производителей принадлежало 32% рынка, то сейчас их доля составляет 40%, гласит отчет. Консолидации бизнеса в одних руках способствуют слияния и поглощения. Американские полупроводниковые компании в последние пять лет ежегодно тратят на M&A около $23 млрд.

Китай, который вышел на рынок полупроводников гораздо позже, за последние 10 лет израсходовал на слияния и поглощения сопоставимую сумму – около $150 млрд. из частных и государственных фондов. Авторы отчета отмечают, что приобретение или разделение иностранных компаний, в первую очередь в Японии, США и Тайване, – это один из главных методов экспансии Китая на рынке. Некоторые компании приобретаются по дешевке после дестабилизации их положения путем сговора.

Кроме того, в отчете китайские производители обвиняются в том, что заставляют китайских же покупателей приобретать чипы только у них. Иностранным производителям Китай дает доступ на свой рынок только в обмен на технологии. Помимо этого, китайские компании практикуют откровенную кражу интеллектуальной собственности за рубежом.

Авторы отчета просят президента взять процесс приобретения Китаем американских компаний под контроль. В качестве примера они приводят Тайвань, который ограничил право китайских вендоров приобретать тайваньских производителей чипов или инвестировать в них. Южная Корея, в свою очередь, ужесточила правила передачи интеллектуальной собственности китайским партнерам, и кроме того, создала фонд инвестирования в полупроводниковые стартапы с капиталом в $175 млрд.

Проблема исследований
Еще одна проблема производства чипов заключается в том, что кремниевые транзисторы нельзя уплотнять до бесконечности, считают лидеры отрасли. Раньше на то, чтобы удвоить производительность полупроводников, у индустрии уходило 18-24 месяца, сейчас этот срок составляет около 30 месяцев, а вскоре это будет уже невозможно сделать. Поэтому инвесторы начинают вкладывать средства в альтернативные технологии. Кроме того, миниатюризация приводит к увеличению затрат на производство. Еще пять лет назад передовое производство чипов можно было наладить за $5 млрд., сейчас на это требуется $12 млрд.

Лидеры американской ИТ-отрасли призывают правительство активнее инвестировать в исследования. По их данным, в 2015 г. государственные траты на все ИТ-исследования и разработки в США, не связанные с оборонной промышленностью, составили $65,9 млрд. В этом же году на исследования в одной только области полупроводников в стране было потрачено $55,4 млрд. преимущественно частных средств. На R&D производители полупроводников обычно тратят около 20% доходов.

Проблема регулировок
Кроме того, лидеры отрасли просят президента упростить организацию полупроводникового производства. Для этого нужно упразднить ряд бюрократических процедур и изменить процедуру выполнения федерального закона США «О чистом воздухе». Сейчас выполнение этого закона затягивает подготовку некоторых проектов в сфере полупроводников до 12-18 месяцев, что очень много для быстро меняющихся технологий. Также в отчете указана необходимость налоговой реформы, которая даст возможность заниматься производством на территории США. Подобную реформу Д.Трамп обещал американскому бизнесу в ходе предвыборной компании.

Лидеры отрасли указывают, что промышленные регулировки Китая составлены так, чтобы дать преимущество китайским производителям полупроводников в конкуренции с американскими компаниями. Чтобы свести на нет это преимущество, американским вендорам нужна правительственная поддержка со стороны США. У китайских компаний такая поддержка есть – в 2014 г. правительством страны были разработано «Руководство по продвижению интегральных схем» (IC Promotion Guidelines), которое наметило план развития полупроводниковой отрасли до 2030 г. За реализацией программы наблюдают первые лица государства. 
Источник: cnews.ru
Итоги 2016 года: SSD-накопители

Рынок твердотельных накопителей 2016 г. – это поучительная история о том, что далеко не всё, что хорошо начинается, так же хорошо заканчивается. Год назад ничто не предвещало беды, а теперь впереди нас ждет как минимум заметное повышение цен на SSD. 

TLC – это новая MLC

Любой разговор о том, что происходит на рынке твердотельных накопителей, неминуемо сводится к NAND-памяти. Флеш-память – основной компонент SSD, и именно он во многом определяет их производительность, цену и надёжность. И в этом отношении 2016 г. стал переломным. Если год назад основным типом памяти для потребительских моделей SSD выступала MLC NAND, а TLC-память применялась лишь в бюджетном сегменте, то к сегодняшнему моменту ситуация в корне изменилась.

Объёмы производства TLC NAND в натуральном выражении обошли выпуск MLC-памяти ещё в конце 2015 г., и сегодня NAND-память с трёхбитовой ячейкой – это наиболее массовый и распространённый вариант. И хотя такое положение дел серьёзно расстраивает консервативных пользователей, которые считают, что TLC не может обеспечить достойную надёжность, на самом деле это уже далеко не так. В части характеристик трёхбитовой памяти произошли заметные изменения, и сегодняшняя TLC NAND имеет мало общего с той памятью, с которой нам приходилось сталкиваться на заре этой технологии. Нормы технологических процессов, применяемых при её производстве, перестали сокращаться два года тому назад. Поэтому сейчас планарная память выпускается по весьма зрелым 15/16-нм техпроцессам, которые отлажены до такой степени, что не только дают очень высокий выход годных кристаллов, но и гарантируют хорошее качество полупроводниковой структуры ячеек. В итоге сегодняшняя TLC NAND способна переносить в разы большее число перезаписей по сравнению с трёхбитовой памятью первых поколений, для которой гарантированный ресурс составлял лишь 500-1000 перезаписей.

Ещё одно важное изменение коснулось контроллеров, используемых в основе большинства TLC-накопителей. Хорошим тоном стало применение контроллеров с поддержкой LDPC ECC – сильных адаптивных алгоритмов коррекции ошибок, которые увеличивают вероятность правильного считывания данных из TLC NAND в несколько раз.

Такие контроллеры достаточно давно предлагаются компаниями Silicon Motion и Marvell, и они позволяют выпускать TLC-накопители с уровнем надёжности, сходным с надёжностью старых MLC-моделей.

Иными словами, массовое принятие TLC-памяти – это устойчивая тенденция, в основе которой лежит не только желание производителей увеличить норму прибыли. Таково одно из проявлений прогресса, благодаря которому SSD могут продолжить вытеснение с рынка магнитных носителей информации. Ведь TLC NAND обеспечивает более высокую плотность хранения данных и позволяет делать полупроводниковые кристаллы с более высокой ёмкостью. А значит, её внедрение открывает путь к наращиванию предельных объёмов и к дальнейшему снижению удельной стоимости твердотельных накопителей.

Впрочем, MLC NAND пока окончательно не утратила своей роли и не уподобилась нишевой SLC NAND. Да, TLC-накопителей на рынке заметно больше, однако память с двухбитовой ячейкой остаётся вполне естественным вариантом для флагманских моделей накопителей. MLC NAND может обеспечить примерно полуторакратное преимущество в латентности и многократное превосходство в пропускной способности при записи данных, поэтому она продолжает повсеместно использоваться в скоростных SSD с шиной PCI Express, а также в SATA SSD высокого класса, ориентированных на обслуживание значительных нагрузок.

Однако нет никаких сомнений в том, что доля MLC-памяти продолжит снижаться, и, более того, в перспективе ожидается приход на рынок ещё более плотной памяти по сравнению с TLC – QLC NAND. В ней в каждой ячейке предусматривается хранение сразу четырёх бит данных, и накопители на основе этой технологии уже находятся в разработке по меньшей мере у двух крупных производителей – у Micron и Toshiba.

Компании обещают, что внедрение QLC позволит существенно увеличить ёмкость твердотельных накопителей без особых потерь в производительности уже в течение ближайших двух-трёх лет. Как ожидается, это расширит сферу применения SSD в том числе и на хранение «холодных данных» и станет ещё одним гвоздём в крышку гроба традиционных жёстких дисков.

3D NAND: медленно, но верно

Другое направление увеличения плотности хранения данных в чипах NAND-памяти – переход с планарной на трёхмерную компоновку полупроводниковых кристаллов. 3D NAND – весьма многообещающая технология, и её повсеместного внедрения мы ждали именно в 2016 г. Но не получилось. На данный момент полномасштабным выпуском трёхмерной флеш-памяти для SSD могут похвастать лишь два производителя: Samsung и совместное предприятие IMFT (Micron плюс Intel). Что же касается SK Hynix и альянса Flash Forward (Toshiba плюс Western Digital), то к производству 3D NAND они тоже приступили, но, к сожалению, не для твердотельных накопителей.

В результате внедрение 3D NAND, несмотря на её перспективность, происходит крайне медленно. Безоговорочное первенство на этом фронте удерживает Samsung. Компания начала выпускать многослойную флеш-память ещё в 2012-2013 гг., и в 2016 г. разработанная ей 3D V-NAND применялась в подавляющем большинстве накопителей Samsung. Причём речь в данном случае идёт уже о трёхмерной памяти третьего поколения, число слоёв в которой доведено до 48.

Благодаря этому Samsung удаётся удерживать первенство в наращивании ёмкостей SSD. Так, сейчас компания может предложить пользователям ПК массовые модели, ёмкость которых достигает отметки в 4 Тбайт, и серверные накопители с объёмом до 16 Тбайт. Нужно добавить, что не за горами и внедрение 64-слойной памяти, которая относится к следующему, четвёртому поколению. Появление накопителей на её основе ожидается в течение ближайших месяцев.

Относительно неплохо дело с 3D NAND идёт и у Micron. За прошедший год компания смогла наладить массовое производство 32-слойной памяти и начать её использование в твердотельных накопителях, ориентированных на массовый сегмент. Переход на новую технологию происходит у Micron весьма уверенными темпами. К концу года память с трёхмерной компоновкой обошла по объёмам производства традиционную планарную память. И это позволяет компании не только использовать 3D NAND в SSD, продаваемых под собственным именем и под дочерней маркой Crucial, но и поставлять трёхмерные чипы флеш-памяти на сторону. Их крупнейшими покупателями выступают фирмы ADATA и Transcend, в ассортименте которых уже появились основанные на многослойной памяти Micron модели.

Планомерное внедрение 3D NAND в собственные твердотельные накопители происходит и у Intel. Компания использует ту же самую технологию, что и Micron, и поэтому нет ничего удивительного, что к настоящему моменту она смогла представить несколько моделей SSD (в основном нацеленных на корпоративный и серверный рынок) на базе трёхмерной памяти. А если учесть, что Intel отказалась от развёртывания на своей NAND-фабрике планарного 16-нм полупроводникового процесса, это означает, что в скором времени компания наконец-то вернётся к применению в своих накопителях памяти собственного изготовления.

К сожалению, остальные производители полупроводников заметным прогрессом во внедрении 3D NAND похвастать пока не могут. Хотя Toshiba, Western Digital и SK Hynix запустили производство трёхмерной флеш-памяти ещё в начале 2016 г., в реальности не существует ни одного твердотельного накопителя, где бы она применялась. Проблема в качестве: память этих производителей пока годится только для использования в составе eMMC-, UFS- и eMCP-продуктов, но не для SSD, где требования к выносливости и стабильности ячеек гораздо выше.

Тем не менее, в начале наступившего года SK Hynix планирует начать выпуск третьего поколения своей 3D NAND с 48 слоями, а Toshiba и Western Digital должны освоить массовое производство 64-слойной трёхмерной памяти BiCS3, которая и в том, и в другом случае для SSD должна подходить. И это значит, что 2017 г. имеет все шансы стать переломным моментом, когда трёхмерная память всё-таки начнёт повсеместно вытеснять память с планарной структурой.

Кроме того, упомянуть нужно и про принципиально новые разработки, которые, вероятно, мы сможем увидеть в действии в новом году. Во-первых, это многообещающая память 3D XPoint, над созданием которой трудятся компании Intel и Micron. В её основе лежит технология PCM (память с изменением фазового состояния) благодаря которой ожидается примерно 10-кратное снижение латентностей, трёхкратное увеличение выносливости, четырёхкратное увеличение скоростей записи, трёхкратный рост скоростей чтения и 30-процентное снижение энергопотребления по сравнению с продуктами на традиционной NAND.

Правда, при этом никто не обещает низких цен – речь идёт лишь о том, что продукты на базе 3D XPoint будут продаваться дешевле DRAM-памяти аналогичного объёма. А потому очень похоже, что 3D XPoint-накопители первого поколения, для которых Intel собирается использовать марку Optane, а Micron – QuantX, первое время будут иметь небольшую ёмкость и смогут позиционироваться лишь в качестве кеширующего посредника для дисковой системы. А это значит, что говорить о массовости продуктов на базе 3D XPoint не придётся ещё долгое время.

Перспективными и принципиально новыми проектами в сфере 3D NAND занимается и компания Samsung, которая ведёт разработку технологии Z-NAND. К сожалению, известно про неё гораздо меньше, чем про 3D XPoint, но тем не менее первые накопители Z-SSD на основе Z-NAND Samsung намеревается вывести на рынок в наступившем году. И в это вполне можно поверить: в Z-NAND не применяются никакие новые физические принципы, и, судя по всему, эта память представляет собой нечто похожее на трёхмерную многослойную SLC NAND. При этом разработчики обещают, что латентность у Z-NAND не будет уступать латентности 3D XPoint, а пропускная способность окажется даже выше.

Цены больше не падают, и даже наоборот

В течение последних лет мы привыкли к устойчивой тенденции: цены на SSD должны планомерно снижаться. Действительно, производители памяти постоянно вводят в строй новые производственные мощности и внедряют новые технологии, которые позволяют наращивать плотность хранения данных в устройствах NAND. Благодаря этому объёмы выпуска флеш-памяти (в мерах ёмкости) ежегодно увеличиваются примерно на 40 процентов, что на протяжении последних лет являлось веской причиной для непрерывного снижения удельной стоимости флеш-памяти, а, следовательно, и SSD. Однако в 2016 г. этот механизм сломался, и испортила его, как это ни странно, компания Apple.

Дело в том, что рынок SSD поглощает лишь около 40 процентов производимых отраслью чипов NAND. Остальное же потребляется рынком мобильных устройств. Поэтому происходящее там может оказывать очень сильное влияние на рынок SSD. Так и случилось. В середине 2016 г. спрос на чипы NAND скачкообразно вырос, причиной чего стало решение Apple удвоить объёмы памяти в iPhone 7. Это решение повлекло за собой ответную реакцию со стороны многих других производителей смартфонов, поэтому совершенно неудивительно, что на рынке флеш-памяти возник дефицит, который вылился в заметный рост цен.

Начиная с середины 2016 г., цена на кристаллы NAND возросла почти на треть. И естественно, это не могло не повлиять на стоимость твердотельных накопителей, флеш-память в которых – это один из основных компонентов. Пока, конечно, о симметричном подорожании SSD речь не идёт, и в течение прошедшего года цены по большей части всего лишь не падали. Но так продолжаться не будет. К концу года накопители всё-таки подорожали на 6-10 процентов, если говорить о MLC-моделях, и на 6-9 процентов – в случае TLC-моделей. Причём это – далеко не разовая акция. Прогнозы говорят о том, что в течение нескольких следующих месяцев стоимость SSD вырастет ещё на 20-25 процентов относительно сегодняшнего уровня, и нет никаких причин в это не верить.

Сложным периодом для SSD видится весь предстоящий год. Ожидается, что спрос на чипы NAND в течение года продолжит расти и в конечном итоге вновь увеличится на 45-50 процентов по сравнению с прошлым годом. Объёмы же производства NAND при этом могут быть подняты лишь на 30 процентов ввиду того, что производители памяти, за исключением Toshiba и Intel, приостановили запуск новых производственных мощностей, а отладка технологии многослойной памяти, которая позволяет увеличить выход продукции за счёт увеличения её плотности, происходит значительно медленнее изначального плана. То есть дефицит флеш-памяти как минимум сохранится, а в худшем случае – ещё и усилится.

Всё это, естественно, скажется и на экспансии SSD. Понятно, что изначально сформулированные цели по замещению твердотельными накопителями традиционных механических винчестеров теперь достигнуты быть не могут. Кроме того, перестанет расти и пользовательский спрос на SSD большого объёма. Да, 256- и 512-гигабайтные твердотельные накопители за последние два года стали более популярны, чем 128-гигабайтные, а средняя ёмкость продаваемых SSD к настоящему моменту увеличилась до примерно 360 Гбайт, но дальнейшего смещения пользовательского интереса в сторону более вместительных моделей накопителей по меньшей мере до 2018 г. теперь ждать не приходится. Не снизится до уровня полутерабайтных HDD и стоимость 128-гигабайтных моделей твердотельных накопителей. То есть массовое внедрение SSD в недорогих компьютерах и ноутбуках, которого ждали в 2017 г., очевидно, теперь отодвинется на более поздний срок.

Удешевление без удешевления

Рост цен на NAND-память приводит не только к удорожанию твердотельных накопителей. Его влияние на индустрию оказывается гораздо более глубоким. Дело в том, что среди производителей SSD есть компании, которые память на стороне не закупают, а имеют собственное полупроводниковое производство NAND. Эти фирмы сегодня находятся в очень выгодном положении: фактически они получили в своё распоряжение действенный рычаг, позволяющий, с одной стороны, управлять спросом на свою продукцию, а с другой – глобально влиять на всё ценообразование на рынке SSD. Именно благодаря существованию таких игроков, как Micron и Samsung, цены на SSD поднимаются сейчас не синхронно со стоимостью памяти, а заметно медленнее.

Конечно, и Micron, и Samsung не прочь заработать на сложившейся на рынке ситуации. Однако они одновременно заинтересованы и в том, чтобы нарастить рыночную долю, что заставляет их искать компромисс между увеличением стоимости собственных накопителей и объёмами продаж. Тем более что 3D NAND, производство которой успешно освоили эти компании, имеет заметно более низкую себестоимость по сравнению с планарной памятью. В качестве яркой иллюстрации этого факта можно привести распродажу Crucial MX300 в «чёрную пятницу» по цене в два раза ниже обычной.

В результате производители твердотельных накопителей, которые закупают память на стороне, не могут беспрепятственно взвинчивать цены и вынуждены считаться с наличием крупных конкурентов, фактически, держащих рынок в своих руках. Так как раздобыть дешёвую флеш-память на открытом рынке практически невозможно, одной из доступных стратегий для таких производителей второго-третьего эшелонов становится попытка компенсировать подорожание NAND-памяти за счёт снижения трат на остальные компоненты твердотельного накопителя. Именно поэтому не стоит удивляться, что к концу прошлого года на рынке стали массово появляться SSD на урезанных платформах: с сокращённым числом каналов или лишённые DRAM-буфера. Независимые разработчики контроллеров смогли быстро подстроиться под изменившиеся условия и наладили выпуск максимально простых и дешёвых платформ. Например, широкое распространение приобрела микросхема Phison PS3111-S11 – двухканальный контроллер, работающий с массивом флеш-памяти без использования оперативной DRAM-памяти. Кроме того, заметно выросла популярность бюджетного четырёхканального чипа Silicon Motion SM2256G и двухканального контроллера Marvell 88NV1120, которые тоже могут обходиться без DRAM-буфера.

И если говорить о SATA SSD, то основная масса новинок, которая появилась в течение 2016 г., – это максимально удешевлённые модели на базе TLC-памяти и простых контроллерах. Однако конечная розничная стоимость таких новинок ниже, чем у «более полноценных» предшественников, отнюдь не становилась. Иными словами, в результате роста цен на NAND-флеш характеристики SSD начали ухудшаться, и это – вполне объяснимая и устойчивая тенденция современного рынка.

Что же касается более дорогих MLC-накопителей с SATA-интерфейсом, то их поголовье стремительно сокращается. Выпускать производительные SATA SSD сегодня могут себе позволить компании, которые либо имеют доступ к 3D NAND, либо способны продавать свою продукцию с заметной «имиджевой» наценкой. Поэтому в течение 2016 года с рынка ушли многие популярные флагманские SATA SSD. Из числа массовых MLC-решений практически полностью пропали накопители на контроллерах Marvell, а задержались на рынке лишь SSD на бюджетной платформе Phison PS3110-S10. Впрочем, в ближайшей перспективе нам, скорее всего, придётся попрощаться и с ними.

Луч света в тёмном царстве – NVMe

К счастью, в эпоху роста цен на NAND-память рынок массовых накопителей спасается не только за счёт внедрения максимально дешёвых платформ. В течение 2016 г. у производителей открылась и ещё одна возможность – заняться выпуском SSD с интерфейсом NVMe, которые стоят заметно дороже традиционных SATA SSD и, соответственно, не так страдают от роста цен на NAND-флеш. Если раньше выход на рынок NVMe SSD осложнялся отсутствием доступных для простого внедрения платформ, то в прошедшем году эта проблема худо-бедно решилась. На данный момент производители, не располагающие собственными разработками в этой области, могут воспользоваться как минимум тремя альтернативами. Высокопроизводительный NVMe-контроллер появился у компании Marvell (88SS1093 с кодовым именем Eldora), плюс свои варианты NVMe-платформ выпустили Phison и Silicon Motion. Их чипы Phison PS5007-E7 и SMI SM2260 традиционно предлагают максимально простую возможность выхода на рынок NVMe SSD и не требуют от производителей вообще никакой дополнительной инженерной работы.

Поэтому совершенно неудивительно, что за вторую половину 2016 г. рынок твердотельных накопителей пополнился значительным числом NVMe-новинок, представленных производителями второго-третьего эшелона. О своих амбициях в этой сфере заявили ADATA, Corsair, Patriot, Plextor, Toshiba и многие другие. И надо сказать, что интерес к NVMe SSD они стали проявлять очень вовремя: данный рыночный сегмент в самое ближайшее время готовится выйти на первый план.

Ведь, с одной стороны, накопители, работающие по протоколу NVMe через шину PCI Express, способны предложить принципиально более высокий уровень производительности по сравнению с SATA SSD. А с другой – все современные платформы ПК и операционные системы уже имеют поддержку таких накопителей нового поколения. Поэтому NVMe действительно представляет собой весьма перспективный стандарт. И те производители, которые своевременно добавили в свой ассортимент NVMe-накопители, рапортуют о том, что на долю таких моделей к концу 2016 г. приходилось уже до 30 процентов продаж.

Прогнозы же о том, насколько разовьётся рынок NVMe SSD в ближайшее время, действительно впечатляют. Несмотря на то, что пока такие предложения относятся скорее к верхнему ценовому сегменту, ожидается, что к концу 2017 г. они станут пользоваться даже большей популярностью, чем SATA SSD. И, у читывая происходящие процессы, поверить в это действительно можно. Цены на накопители с разными интерфейсами будут сближаться, и, более того, в сегменте NVMe-решений уже даже начали появляться сравнительно недорогие предложения вроде Intel 600p, которые в ряде ситуаций могут быть попросту выгоднее традиционных SATA SSD.

Не стоит забывать и о той роли, которую на этом рынке играет Samsung. Именно эта компания взвалила на себя основное бремя по популяризации нового интерфейса, и именно она предлагала и продолжает предлагать наиболее производительные решения такого рода. Такая ситуация имеет место как минимум с начала 2015 г., и ничего в ней не изменилось до сих пор. Однако в конце прошлого года Samsung решила сделать ещё один важный для распространения NVMe SSD шаг – она выпустила серию производительных накопителей 960 EVO, основанных на памяти с трёхбитовой ячейкой (TLC 3D V-NAND).

И благодаря этому быстродействующие NVMe-накопители теперь не обязательно относятся к премиальным решениям: они уверенно двигаются в сторону массового потребителя. Вполне естественно, примеру Samsung последуют и другие производители, так что сравнительно недорогие, но скоростные SSD с NVMe-интерфейсом – ещё одна важная тема, которая должна стать актуальной в наступившем году.

Кто есть кто на рынке SSD

Несмотря на все произошедшие изменения и на то, что объёмы поставок твердотельных накопителей выросли за 2016 г. на 45 процентов в количественном выражении, состав ведущих производителей практически не изменился. Недосягаемым лидером рынка остаётся компания Samsung, которая к концу года владела примерно 37-процентной долей. Надо сказать, что доля эта по сравнению с прошлым годом несколько снизилась, однако это связано не с какими-то маркетинговыми просчётами южнокорейского гиганта, а с тем, что Samsung решила сделать ставку на продвижение более дорогих моделей SSD с высокими ёмкостями и хорошей производительностью. Бюджетные и маловместительные модели из линейки продукции Samsung активно выводятся, и это делает SSD-бизнес компании более прибыльным.

А вот следующий по величине поставщик твердотельных накопителей в течение прошедшего года поменялся. Если по итогам 2015 г. за второе место по объёмам продаж боролись компании Kingston и Lite-On, то в условиях дефицита флеш-памяти они оказались оттеснены на более далёкие позиции. В тройке лидеров же оказались исключительно те компании, которые располагают собственным производством флеш-памяти. И вторым по величине поставщиком SSD стала Western Digital, которая в результате 19-миллиардной сделки получила в своё распоряжение наследие SanDisk. Приплюсовав к нему «твердотельные» активы HGST, Western Digital получила к концу 2016 г. примерно 16-процентную рыночную долю. Причём, судя по всему, влияние этой компании будет расти и дальше, ведь WD занялась выпуском SSD под собственной торговой маркой и начала их распространение по своим отлаженным годами «винчестерным» каналам.

Третье место на рынке твердотельных накопителей – за Toshiba. Эта компания умело распорядилась активами приобретённой в начале 2014 г. фирмы OCZ и, сформировав весьма удачную линейку потребительской продукции, смогла заметно увеличить своё влияние в розничном сегменте. В результате к концу истекшего года рыночная доля Toshiba смогла приблизиться к 9-процентной величине.

Заметно усилить свои позиции во второй половине 2016 г. удалось и компании Intel. По количественным поставкам она занимает лишь пятое место, но благодаря своему влиянию в корпоративном сегменте и своевременному внедрению 3D NAND компания может похвастать хорошими объёмами реализации вместительных серверных накопителей. В результате в ёмкостном выражении Intel – третий по величине производитель SSD.
На фоне того, что ведущие позиции среди производителей SSD медленно, но верно завоёвывают компании с собственным полупроводниковым производством, несколько удивляет крайне скромная доля Micron, составляющая порядка 3,5 процентов. Эта компания достаточно давно перешла на использование трёхмерной флеш-памяти, но, несмотря на это, сформировать в 2016 г. линейку моделей, удовлетворяющую все категории потребителей, она не смогла. Серверные предложения на базе 3D NAND у Micron появились совсем недавно, а для массовых пользователей компанией предлагается лишь единственная модель накопителя. Причём все модели рассчитаны исключительно на работу через SATA-интерфейс, а NVMe-предложения в ассортименте Micron отсутствуют. Проблема заключается в том, что Micron пользуется контроллерами сторонних разработчиков, и это существенно сдерживает её возможности по активной рыночной экспансии. Поэтому в ближайшей перспективе она рассчитывает перейти на собственные контроллеры, которые для неё разрабатывают специалисты фирмы Tidal, приобретённой Micron в конце 2015 г. Это оставляет надежду, что в наступившем году Micron может преподнести нам немало сюрпризов.

Заключение

2106 г. на рынке SSD выдался непростым. Бурный рост этой отрасли, который мы могли наблюдать на протяжении последних лет, когда поставки твердотельных накопителей ежегодно увеличивались на 30-40 процентов, натолкнулся на серьёзные препятствия. А именно, производители NAND-памяти не смогли своевременно нарастить плотность кристаллов и объёмы их производства (в первую очередь за счёт перехода к 3D NAND) и оказались неспособны обеспечить необходимым количеством флеш-памяти как рынок SSD, так и рынок мобильных устройств в том случае, когда ёмкость этих рынков увеличивается одновременно. Всё это привело к недопоставкам флеш-памяти, её дефициту и в конечном итоге к росту цен. Именно об подорожавшую NAND-память рынок SSD и споткнулся.

Пока мы видим только начальную стадию развития этой проблемы. В полном же масштабе почувствовать влияние роста стоимости флеш-памяти нам придётся только в наступившем году. Но уже сейчас в общих чертах понятно, что ничего хорошего от этого ждать не приходится. Очевидно, что, с одной стороны, SSD подорожают, а с другой – производители начнут прилагать ещё более активные усилия к снижению себестоимости накопителей, в том числе и за счёт ухудшения их потребительских характеристик. Иными словами, никаких интересных новинок в массовом сегменте в обозримой перспективе можно не ожидать: силы разработчиков будут направлены совсем в иное русло.

Правда, существует немалая вероятность, что возникшие проблемы приведут к увеличению интереса производителей к NVMe-накопителям. Такие SSD предполагают более высокую норму прибыли, а потому рост цен на память не должен вызывать катастрофических последствий в этом сегменте. Вполне вероятно, что с наступлением нового года ассортимент NVMe SSD будет быстро расширяться, и среди новинок наверняка найдутся действительно интересные по производительности предложения. Однако смогут ли NVMe SSD вывезти на себе весь рынок твердотельных накопителей, пока сказать очень сложно. Прогнозы строятся многообещающие, но готовность покупателей быстро переориентироваться с привычного интерфейса SATA на более дорогие NVMe-накопители вызывает некоторые сомнения.

И уж тем более не стоит ждать никаких революций со стороны принципиально новых технологий. Несмотря на то, что к началу года компания Intel обещала выпустить накопители Optane на базе 3D XPoint для энтузиастов, по мере приближения установленных сроков былой оптимизм сильно поубавился. Теперь Intel и Micron лишь робко говорят о том, что полноценный приход на рынок продуктов на базе 3D XPoint состоится лишь в 2018 г. А значит, если какие-то Optane и будут выпущены в середине года, то это будут узкоспециализированные нишевые модели. Ещё меньше определённости есть относительно технологии Samsung Z-NAND. Хотя южнокорейская компания периодически вспоминает о своих перспективных Z-SSD на базе этой высокоскоростной памяти, никаких конкретных планов и сроков пока не обнародовано. 
Источник: 3dnews.ru

Western Digital представила клиентские SSD серии WD Black PCIe

Western Digital объявила о выходе новых твердотельных накопителей WD Black PCIe (SSD), предназначенных для клиентских устройств. Как рассказали в компании, новые модели дополнят собой недавно анонсированные твердотельные SATA накопители WD Blue и WD Green, а также семейство высокопроизводительных дисковых накопителей для ПК и рабочих станций, образуя таким образом законченное портфолио устройств хранения данных WD.  

Твердотельные накопители WD Black PCIe представляют собой высокопроизводительные NVMe SSD накопители с интерфейсом PCIe Gen3 x4 и обеспечивают скорость последовательного чтения, которая более чем в три раза превосходит этот показатель у современных SATA SSD накопителей. Представленный моделями емкостью 256 ГБ и 512 ГБ, новый накопитель является идеальным решением для загрузочного тома при использовании в паре с дисковым накопителем высокой емкости, или в качестве основного устройства хранения при создании современных ПК, готовых к выполнению новых ресурсоемких задач. Потребители, установившие новые накопители WD Black PCIe SSD, могут в некоторых случаях отметить ускорение загрузки системы, запуска игр и приложений, требующих постоянного чтения данных, или завершения работы системы более чем на 10 секунд по сравнению с накопителями SATA SSD.  

Твердотельные накопители WD Black PCIe SSD представляют собой решение, которое позволяет работать с высокоскоростной шиной PCIe в новых конфигурациях ПК. Они станут решением для хранения данных в современных высокопроизводительных компьютерах и могут использоваться в более требовательных игровых системах и в системах, предназначенных для работы с технологиями виртуальной реальности.  Накопитель WD Black PCIe SSD отличается втрое более высокой производительностью последовательного чтения по сравнению с SSD-накопителями с интерфейсом SATA, демонстрирует лидирующее в отрасли время наработки на отказ (MTTF) 1,75 млн. часов и прошел сертификацию на функциональную целостность WD Functional Integrity Testing (F.I.T.) Lab.  При разработке накопителей WD Black PCIe SSD  инженеры использовали новейшие алгоритмы управления тепловыделением и энергосбережением, благодаря чему по этим показателям новое устройство превосходит спецификации NVMe и позволяет добиться неизменно высокой производительности и низкого энергопотребления. 

WD Black PCIe SSD поставляются с бесплатно загружаемым программным обеспечением  WD SSD Dashboard, которое позволяет постоянно контролировать производительность и свободное пространство, а также обновлять микропрограммное обеспечение накопителей. 

Накопители WD Black PCIe SSD будут представлены моделями ёмкостью 256ГБ и 512ГБ в одностороннем форм-факторе M.2 2280. Устройства обеспечивают скорости последовательного чтения и записи соответственно до 2050 МБ/с и до 800 МБ/с, на накопители распространяется пятилетняя ограниченная гарантия, устройства прошли сертификацию WD F.I.T Lab на совместимость со многими ведущими платформами. Накопители WD Black PCIe SSD будут доступны для покупки в розничных магазинах по всему миру и на сайте www.wd.com в течение первой половины 2017 года. 
Источник: cnews.ru

Китай приступил к строительству мегафабрики 
для выпуска 3D NAND

Летом прошлого года в Китае была создана компания, которая поставила перед собой грандиозную задачу снизить зависимость страны от «импортной» памяти для ПК и для флеш-накопителей. В июле 2016 г. было объявлено, что инвестиционный гигант компания Tsinghua Unigroup вместе с производителем NOR-флеш памяти компанией Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corp (XMC) создали совместное предприятие Yangtze River Storage Technology (китайское название СП  — Changjiang Storage Co. Ltd.). Компании Tsinghua в СП принадлежит контрольный пакет акций в объёме 51 %. За это она обязуется инвестировать в развитие YRST порядка $24 млрд. и вывести предприятие в лидеры мирового производства.

Совместное предприятие Yangtze River Storage Technology от компании XMC получила один завод с возможностью ежемесячно обрабатывать 20 тыс. 300-мм пластин. Расширение мощностей предполагалось либо за счёт приобретения уже кем-то построенного завода, либо за счёт строительства новой фабрики. На днях стало известно, что компания YRST будет строить новый завод. Точнее, на днях состоялось мероприятие по закладке первого камня в фундамент нового предприятия. Новый завод начнёт выпускать продукцию в 2018 г. Он станет составной частью производственной площадки Yangtze River Storage Technology с запланированной к 2020 г. общей мощностью 300 тыс. 300-мм пластин в месяц.

На данный момент нет информации о том, какой техпроцесс будет задействован на предприятии и какую конкретно продукцию оно будет выпускать. Судя по прежним заявлениям, это будет многослойная флеш-память 3D NAND. Технологию на производство 3D NAND компании XMC передаёт компания Spansion — это бывшее СП компаний AMD и Fujitsu. Известно только, что Spansion располагает технологией производства 3D NAND на основе ячейки с ловушкой заряда (CFT, charge trap).

Ячейка CFT проще в изготовлении и компактнее, чем традиционная ячейка с плавающим затвором. Данный тип ячейки при производстве 3D NAND использует компания Samsung, а компания Micron, напротив, выпускает 3D NAND на ячейках с плавающим затвором. Иначе говоря, обе технологии имеют право на жизнь, и, кстати, циркулируют слухи, что компания Micron может принять участие в деятельности СП Yangtze River Storage Technology. В противном случае она может потерять необъятный китайский рынок памяти.

Источник: Electronics Weekly
SK Hynix: начало серийного выпуска чипов памяти LPDDR4X DRAM объемом 8 Гбайт
Южнокорейская компания SK Hynix сообщила о начале серийного производства первых на рынке чипов памяти LPDDR4X DRAM объемом 8 Гбайт. В первую очередь они адресованы смартфонам и планшетам.

Микросхемы SK Hynix содержат по четыре кристалла плотностью 16 Гбайт, объединенных в двухканальном режиме. По сравнению с LPDDR4 новая память на 20% энергоэффективнее и занимает на 30% меньше места на печатной плате.

Размеры новой микросхемы составляют 12 х 12,7 х 1 мм. Она работает при напряжении всего 0,6 В против 1,1 В у обычной LPDDR4. При подключении к 64-разрядной шине памяти пропускная способность данных достигает 34,1 Гбайт/с.
Оперативная память LPDDR4X, которую начала производить SK Hynix, ориентирована на использование в первую очередь в мобильных устройствах. При этом она также может найти применение в дорогих ноутбуках и автомобильной электронике.
В конце 2016 г. SK Hynix объявила о планах вложить 3,16 трлн. вон ($2,7 млрд.) в производство памяти. Большая часть этой суммы пойдет на строительство нового завода по выпуску чипов NAND flash в Южной Корее. 
Источник: DailyComm

Создан транзистор, который можно растянуть вдвое

Ученые разработали транзистор, который можно растягивать. При этом он сохраняет большую часть проводимости.

Специалисты ранее экспериментировали с гибкими транзисторами на основе кремния. Их можно было согнуть, однако при растягивании проводимость транзисторов серьезно снижалась.

В новом транзисторе кремний заменили полимерными материалами. Внутри полупроводникового полимерного материала  DPP-TT  разместили другой полимер, также обладающий высокой эластичностью – SEBS.

Тесты показали, что после растягивания транзистора в два раза он практически не утратил своих свойств. Проводимость снизилась с 0,59 кв.см/В·с до 0,55 кв.см/В·с.

После растягивания проводимость упала лишь на 7%, сообщает Hi-Tech@Mail.ru.

Фактически специалисты создали тонкопленочный транзистор толщиной в несколько нанометров, в котором полимерные материалы не смешиваются друг с другом. Это позволило не только сгибать, но и растягивать транзистор без потери эффективности.

Ученые подчеркивают, что новая технология позволяет производить гибкие транзисторы с минимальными затратами. Для организации производства не нужно создавать особых условий – процессы успешно протекают при комнатной температуре. Использовать их планируется в носимой электронике – устройства можно будет клеить на кожу, и они не будут стеснять движения. 
Источник: iksmedia.ru

Двухслойный графен ляжет в основу транзисторов 
следующего поколения

Международной группе учёных удалось систематизировать информацию о двухслойном графене — перспективном материале, который, как ожидается, найдёт применение в электронных и оптических устройствах следующего поколения.

Как сообщается, в работе приняли участие специалисты из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония), ИТПЭ РАН, МФТИ, Всероссийского НИИ автоматики и Мичиганского университета (США).

Графен обладает необычными механическими, электрическими и оптическими свойствами. Одна из особенностей материала — высокая подвижность носителей заряда, в десятки раз больше, чем у кремния. Электроны и дырки в графене легко и быстро перемещаются под действием внешнего электрического поля. Но транзистор, построенный на однослойном графене, невозможно эффективно «закрыть». Это связано с тем, что у графена нет запрещённой зоны (запрещённых энергетических состояний для электронов), а значит, через него всегда будет течь ток.

В свою очередь, двухслойный графен позволяет локально создавать запрещённую зону и управлять её величиной, прикладывая разность потенциалов перпендикулярно слоям. Это значит, что на его основе может быть построено новое поколение транзисторов, обладающих высокими показателями быстродействия и энергетической эффективности.

«Но говорить о революции в микроэлектронике ещё рано. Получить качественные образцы двухслойного графена намного сложнее, чем однослойного, при этом электрические свойства двухслойного графена (например, подвижность) существенно зависят от качества и точности совмещения слоёв», — говорится в материале МФТИ.

Ожидается, что систематизация информации о двухслойном графене поможет ускорить исследования, связанные с его практическим применением. 

Источник: Московский физико-технический институт
Итоги 2016 года: процессоры для ПК

Значимых событий на процессорном рынке было очень мало, а основное настроение можно описать одной фразой: «Ждём Zen». Это касается как AMD, старые архитектуры которой совершенно утратили актуальность, так и Intel, которая почти перестала заниматься улучшением своей архитектуры Core. 

Классический разгон снова в моде

Компания Intel вместе со своими партнёрами приложила немало усилий к тому, чтобы использовать такое явление, как оверклокинг, для своей пользы. Изначально разгон представлял собой отличный способ экономии, так как позволял выжимать флагманскую производительность из процессоров средней или даже нижней ценовой категории. Но постепенно ситуация поменялась: разгон недорогих процессоров был закрыт, а доступ к изменению частоты остался лишь в специальных версиях CPU, которые продаются дороже своих собратьев. Тем не менее, в 2016 г. неожиданно оказалось, что ограничения, выстроенные Intel, на самом деле не столь нерушимы и старый добрый разгон, каким его помнят старожилы, снова актуален.

В платформе LGA1151 нашлось сразу несколько вариантов для значительного наращивания быстродействия недорогих процессоров Skylake, и все они связаны с одним и тем же изменением в схемотехнике: производители материнских плат получили возможность использовать независимые тактовые генераторы для формирования частоты процессора и всех остальных частот в системе. Именно такой шаг компании Intel и открыл ящик Пандоры, а дальше понеслось…

Изначально планировалось, что разгон через увеличение частоты BCLK будет доступен лишь для дорогих оверклокерских процессоров. Однако никаких аппаратных ограничений для увеличения частоты у процессоров с заблокированным множителем, как оказалось, нет, и вся интеловская защита носит лишь программный характер. Неудивительно, что уже в конце 2015 г. производители материнских плат научились её обходить, и это спровоцировало массовое появление версий BIOS, дающих доступ к увеличению рабочих частот для абсолютно любых LGA1151-процессоров. Впоследствии Intel попыталась было остановить начавшуюся вакханалию, но, как поётся в известной песне, фарш невозможно провернуть назад. Организационными мерами Intel добилась лишь того, что часть производителей перестала развивать линейки прошивок, допускающих разгон не-K-процессоров, но удалить из Интернета уже вышедшие версии BIOS ей, естественно, не удалось. К тому же некоторые, например, ASRock и вовсе отказались идти на поводу у микропроцессорного гиганта и до сих пор продолжают делать для отдельных своих плат версии BIOS с полностью разрешённым разгоном заблокированных процессоров.

Разгон LGA1151-процессоров с заблокированным множителем приобрёл особенную популярность в трёх случаях. Во-первых, хорошим выбором для «нелегального» наращивания производительности оказался процессор Core i5-6400. При цене на 25 процентов ниже, чем у настоящего оверклокерского Core i5-6600K, эта модель может быть разогнана как минимум не хуже. Для тех, кому лишённый поддержки технологии Hyper-Threading процессор Core i5 кажется слишком слабым даже в разгоне, есть другой интересный вариант – Xeon E3-1230 v5. Этот чип с точки зрения базовых характеристик является аналогом Core i7 поколения Skylake, но стоит примерно на четверть дешевле, чем настоящий Core i7-6700K. Правда, для разгона Xeon E3 v5 требуется специальная материнская плата на чипсете Intel C232, но покупка такой платы проблемой не является. Третий же, самый интересный вариант, открылся лишь в середине прошедшего года. Это – разгон инженерных образцов Skylake первых степпингов, которые в массовых масштабах сливаются через китайские онлайн-площадки. И пусть этот вариант немного сложнее первых двух в реализации, зато именно он предлагает максимальную отдачу на каждый вложенный рубль.

Такое богатство путей для разгона недорогих процессоров стало отличной новостью для многих энтузиастов. Платформа LGA1151 впервые за долгое время получила полное право стать настоящим оверклокерским решением, и это во многом подстегнуло её популярность. Но к сожалению, сказать наверняка, войдут ли подобные подарки в традицию, мы пока не имеем никакой возможности.

«Тик-так» наперекосяк

Ещё одна резонансная новость 2016 г. – официальное признание Intel в том, что она вынуждена отказаться от двухгодичного циклического обновления микроархитектур и технологических процессов по эмпирическому правилу «тик-так». Новый принцип, которому теперь собирается следовать Intel, звучит как «процесс — архитектура — оптимизация», и это означает, что по одним и тем же производственным нормам компания планирует выпускать не по два, как раньше, а по три поколения процессоров. Таким образом, время жизни ближайших техпроцессов растянется как минимум на два с половиной или даже на три года. Закон Мура под угрозой?

То, что внедрение новых производственных норм даётся микропроцессорному гиганту с всё большим трудом, стало ясно ещё при появлении 14-нм технологии: выпуск чипов поколения Broadwell пришлось даже сдвигать на более поздний срок. Со следующим же техпроцессом Intel не ждёт ничего хорошего уже загодя — именно поэтому в планах компании и появился Kaby Lake, третье поколение процессоров, для производства которых используются 14-нм нормы. Они воплотили в себе новоявленную стадию «оптимизация», и, судя по тому, как она была осуществлена на практике, улучшения на этом такте цикла разработки касаются главным образом техпроцесса.

Очевидно, что подобным образом дело будет обстоять и со следующим техпроцессом с 10-нм нормами. Уже сейчас в его рамках Intel собирается выпустить как минимум три поколения чипов (Cannonlake, Icelake и Tigerlake), но как оно получится на самом деле – вообще предположить очень сложно. Согласно текущим планам, перехода к более тонким, 7-нм производственным нормам стоит ждать от Intel лишь в 2020-2021 гг., после того как 10-нм технология пробудет на вооружении три или даже четыре года.

Впрочем, оптимизма в Intel не теряют. Как говорит руководство компании, с вводом в строй 7-нм технологии будет предпринята попытка вернуться к выполнению закона Мура в его традиционной трактовке, то есть продолжительность цикла разработки попробуют снова сократить до двух лет. Помочь в этом должно запланированное внедрение в техпроцесс элементов литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), так что определённые шансы на успех у Intel, похоже, имеются.

Запасной вариант: Kaby Lake

В связи с тем, что из-за предполагаемых трудностей с освоением 10-нм технологии анонс Cannonlake отодвинулся на 2017 г., компании Intel пришлось срочно готовить ещё один «промежуточный» процессор, который мог бы быть выпущен в 2016 г. Именно таким «запасным вариантом» стал Kaby Lake. Впервые о нём мы услышали в середине 2015 г., а уже через год первые представители этого семейства стали поставляться производителям мобильных устройств из числа ближайших партнёров Intel. По этой причине ждать от Kaby Lake каких-то заметных улучшений по сравнению с Skylake не приходится. Эти процессоры воплощают в себе лишь поверхностную оптимизацию, выполненную на скорую руку.

Тем не менее, определённый шаг вперёд Intel сделать всё-таки удалось. Компания усовершенствовала свой 14-нм технологический процесс, причём речь идёт не только о том, что он достиг зрелости и стал выдавать хороший уровень выхода годных кристаллов. Такие формальные результаты, естественно, тоже имеются, но к ним добавлены важные изменения на микроуровне. Intel скорректировала профиль своих 3D tri-gate-транзисторов, и благодаря этому 14-нм полупроводниковые кристаллы смогли получить лучший частотный потенциал. Именно так и получился Kaby Lake, который в свете сказанного вполне справедливо было бы назвать Skylake Refresh, ведь тогда было бы совершенно ясно, что никаких усовершенствований на уровне микроархитектуры ожидать не следует.

А это именно так. В Kaby Lake по сравнению со Skylake нет даже привычных трёх-пяти процентов прибавки в быстродействии. На равных со Skylake тактовых частотах новые процессоры выдают совершенно идентичную производительность, и всё их преимущество объясняется лишь увеличившимися на 200-300 МГц рабочими частотами.

Впрочем, руки интеловских инженеров всё-таки смогли дотянуться до встроенного в процессор графического ядра, а точнее его медиадвижка, который отвечает за аппаратное кодирование и декодирование видеоконтента. В нём была добавлена отсутствовавшая ранее полная поддержка форматов HEVC и VP9 как с 8-, так и с 10-битной цветностью, что должно положительно сказаться на автономности мобильных устройств при воспроизведении видео.

Однако было бы несправедливым сказать, что не представляют никакого интереса и десктопные Kaby Lake. Энтузиасты, скорее всего, тоже останутся довольны новыми интеловскими предложениями. Дело в том, что улучшения в техпроцессе позволили не только поднять тактовые частоты, но и увеличили разгонный потенциал. В результате оверклокерские процессоры Core i7-7700K и Core i7-7600K, а также примкнувший к ним недорогой разблокированный двухъядерник Core i7-7350K способны брать 5-гигагерцевую высоту с обычным воздушным охлаждением. Чем они в первую очередь и привлекают.

10 ядер для десктопа

Произошёл у Intel и ещё один интересный для энтузиастов анонс. Платформа LGA2011-v3, предназначенная для наиболее высокоуровневых настольных систем, получила в прошлом году обновление в виде процессоров Broadwell-E, которые пришли на смену анонсированным ещё в 2014 г. Haswell-E. Поскольку в микроархитектурах Broadwell и Haswell различий не так уж и много, это могло бы стать совершенно ординарным событием, но Intel решила сделать дополнительный акцент на ориентированности платформы LGA2011-v3 под создание цифрового контента, и поэтому новое семейство процессоров стало ещё более многоядерным.

В то время как старшая модель процессора поколения Haswell-E имела восемь вычислительных ядер, в линейке Broadwell-E появился беспрецедентный десктопный чип с десятью ядрами. Впрочем, если вспомнить о том, что LGA2011-v3 представляет собой адаптацию под настольные компьютеры серверной платформы, это достижение не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Серверные родственники Broadwell-E, которые, кстати, тоже вышли в прошлом году, могут располагать массивом, насчитывающим 22-24 ядра. Так что десятиядерник Core i7-6950X ставит рекорд лишь в своей весовой категории. Причём Intel установила на него небывало высокую цену $1723, которая делает его практически штучным продуктом, выполняющим скорее представительские, чем какие-то утилитарные функции. Тем более что номинальную тактовую частоту процессора с 10 ядрами, чтобы он смог войти в 140-ваттный тепловой пакет, пришлось снизить до 3,0 ГГц.

Впрочем, компания подобрала подходящий костыль, способный скомпенсировать низкие частоты при малопоточной нагрузке, – технологию Turbo Boost Max 3.0. Суть этого решения состоит в том, что у каждого процессора определяется наиболее удачное ядро, которому разрешается увеличивать свою частоту во время работы значительно сильнее, чем всем остальным. Например, в Core i7-6950X стандартная технология Turbo Boost 2.0 может разгонять процессор до 3,5 ГГц, но «особое ядро» при активации Turbo Boost Max 3.0 может достигать частоты 4,0 ГГц.

Получили процессоры Broadwell-E и некоторые экспериментальные оверклокерские функции, которые должны постепенно прийти и в другие платформы, например в LGA1151. Особенно интересны среди них возможность назначать различные множители для разных ядер и устанавливать пониженный коэффициент умножения для случаев, когда процессор выполняет сложные и теплоёмкие AVX-инструкции. Последняя возможность, кстати, уже мигрировала в LGA1151 – её можно найти в свежих десктопных процессорах поколения Kaby Lake.

AMD: в бой идут одни кулера

К сожалению, компания AMD за прошедший год дала очень мало поводов для упоминания в итоговой статье про процессоры для ПК. И как бы курьёзно это не звучало, самый значительный из них связан вовсе не с основной темой этого материала. Главная процессорная новинка AMD 2016 г. – это новый кулер Wraith, который компания стала предлагать в качестве «коробочного» решения со своими старшими CPU. Кулер этот совсем не плох: благодаря выросшим габаритам его разработчикам удалось заметно увеличить площадь поверхности радиатора и производительность вентилятора. Поэтому в конечном итоге он получил возможность без лишнего шума отводить до 125 Вт тепловой энергии. Однако вряд ли новая комплектная система охлаждения может удовлетворить поклонников процессорной продукции AMD, ведь так?

А в части того, к чему этот кулер можно было бы применить, у AMD в 2016 г. всё было совсем плохо. Микроархитектура Bulldozer в конечном итоге заехала в тупик, и компания отказалась от её дальнейшего развития. Поэтому никаких новых процессоров в прошедшем году от AMD мы так и не дождались, а те немногие анонсы десктопных чипов, которые всё-таки имели место, фактически были связаны лишь с незначительным увеличением частот в давно представленной линейке APU с дизайном Godavari. Что же касается серии FX, то как в ней в 2014 г. был представлен финальный процессор FX-8370, так с тех пор никакого движения больше и не происходило.

Иными словами, AMD весь год посвятила подготовке перспективных процессоров с новой микроархитектурой Zen. И несмотря на то, что ничего конкретного она пока так не представила, пошуметь AMD всё-таки удалось на славу: были раскрыты базовые сведения о строении Zen, проведена пара демонстраций предварительных образцов и совершено много-много словесных интервенций разной степени амбициозности. Реальные же результаты работы инженеров компании мы сможем оценить лишь в году наступившем.

Впрочем, создавать задел для появления принципиально новых чипов AMD всё же начала. Именно так можно расценивать начало поставок гибридных процессоров Bristol Ridge в мобильном рыночном сегменте. С точки зрения архитектуры в Bristol Ridge (и его младшем варианте Stoney Ridge) нет никаких значимых обновлений по сравнению с процессорами Carrizo, которые были анонсированы ещё в 2015 г., но до десктопного сегмента так и не добрались. Но зато в новых APU появилась поддержка DDR4-памяти, что делает их совместимыми с той перспективной экосистемой, в рамках которой будут существовать процессоры на микроархитектуре Zen. И более того, десктопные варианты Bristol Ridge для единой с Zen платформы Socket AM4 компания AMD уже распространяет среди своих OEM-партнёров.

Что дальше?

К счастью, очень скучный для процессорного рынка 2016 г. подошёл к концу, а наступивший год должен оказаться не в пример интереснее и насыщеннее. Чтобы представить себе, каких изменений стоит ожидать в течение следующих 12 месяцев, мы попробуем набросать примерную картину предстоящих анонсов, благо их ожидается достаточное количество для того, чтобы основательно встряхнуть платформу ПК. Однако имейте в виду: вся приведённая в этом разделе информация носит неофициальный характер, поэтому не стоит её считать истиной в последней инстанции.

Планы AMD: курс на Дзен

Планы AMD на этот год, как обычно, состоят из двух частей. Одна часть – это гибридные процессоры или APU, которые оказались особенно востребованы в мобильном сегменте, а вторая – высокопроизводительные CPU, которые должны прийти на смену отжившей своё серии FX. В оба вида процессоров в наступившем году должна прийти новая микроархитектура Zen, однако начнёт она свою экспансию с процессоров верхнего ценового сегмента.

Этими процессорами станут Summit Ridge, которым совсем недавно была присвоена торговая марка Ryzen. Они для AMD должны будут стать своего рода новым началом, поэтому вместе с ними в употребление войдёт и новая платформа AM4 с поддержкой DDR4-памяти. Дизайн Zen разрабатывался с нуля и не имеет ничего общего с Bulldozer, простые ядра и модульная конструкция которых себя совершенно не оправдали. В Zen воссоздана «широкая» микроархитектура, способная обрабатывать по четыре команды за такт – столько же, сколько обрабатывают современные процессоры Intel. При этом её созданием занимался один из лучших специалистов в области процессорного дизайна Джим Келлер, который специально ради Zen в 2012 г. возвращался из Apple в компанию AMD. Итогом прошлого этапа деятельности Келлера на благо AMD была разработка процессоров Athlon XP и Athlon 64, которые удались на славу. Поэтому от Zen ожидают чего-то подобного: эта микроархитектура должна вернуть AMD в число серьёзных игроков процессорного рынка.

Пока AMD не раскрывает дату выхода Ryzen, прикрываясь расплывчатой формулировкой про первый квартал, но официальный анонс, скорее всего, произойдёт в начале марта, в рамках популярной выставки CeBIT. Приоритетными для AMD моделями в новом семействе, по всей видимости, станут старшие восьмиядерники, которые благодаря технологии SMT смогут обрабатывать до 16 потоков одновременно. Частоты новинок будут начинаться с 3,4 ГГц, но помимо моделей с восемью ядрами AMD планирует выпустить также более доступные шестиядерные и четырёхъядерные Ryzen.

Что же до второй части планов, той, которая касается гибридных процессоров, то тут наряду с Zen много пространства осталось и для старой микроархитектуры Excavator (четвёртого поколения Bulldozer). Сейчас AMD предлагает основанные на ней процессоры Bristol Ridge и Stoney Ridge для мобильного рыночного сегмента. В начале наступившего года эти процессоры должны, наконец, обрести и общедоступные десктопные воплощения. Коснётся это в первую очередь Bristol Ridge, которые придут на смену вышедшим полтора года назад Godavari. Впрочем, от десктопных Bristol Ridge, как и от их мобильных собратьев, не стоит ожидать никаких особых технологических прорывов. Данная серия APU получит в максимальном варианте пару процессорных модулей Excavator (четыре ядра) и восемь шейдерных кластеров (512 шейдеров) с архитектурой Volcanic Islands, то есть, по сути, станет лишь небольшим шагом вперёд. Поэтому основной смысл выпуска Bristol Ridge заключается не в покорении каких-то новых рубежей производительности, а в переводе настольных APU на единую с Ryzen платформу AM4 с поддержкой DDR4-памяти.

Первым же APU, который действительно можно будет отнести к новому поколению, станет Raven Ridge – благодаря ему микроархитектура Zen доберётся и до гибридных процессоров. Надо сказать, что Raven Ridge интересен не только процессорной частью: есть сведения, что в части моделей таких APU компания AMD попробует использовать интегрированную многослойную HBM2-память. Число вычислительных ядер в перспективных гибридных процессорах останется равным четырём, но микроархитектура Zen с технологией SMT всё равно заметно увеличит производительность. Улучшится и графическая часть: число шейдеров составит как минимум 704 штуки, а их архитектура будет унаследована от Polaris или даже Vega. Впрочем, сведения о конкретных характеристиках Raven Ridge остаются очень расплывчатыми, так как AMD планирует вывести их на рынок лишь к началу 2018 г.

Планы Intel: опять 14 нм

После того как Intel отменила привычный цикл разработки «тик-так» и перешла к принципу «процесс — архитектура — оптимизация», время жизни технологических процессоров у микропроцессорного гиганта растянулось. Это значит, что 10-нм процессоров Cannonlake до второй половины 2017 г. можно не ждать, причём их внедрение в первую очередь начнётся с ультрамобильного сегмента, а следующее обновление настольных процессоров произойдёт лишь в 2018 г. Иными словами, весь наступивший год пройдет под знаком Kaby Lake – дизайна, который пришёл в массовые процессоры буквально несколько дней тому назад.

Kaby Lake представляет собой оптимизацию Skylake, которая затрагивает главным образом технологический процесс. Однако если говорить о процессорах для настольных систем, то жизнь 14-нм техпроцесса на Kaby Lake ещё не заканчивается. Впереди маячит ещё один шаг оптимизации – Coffee Lake. Такие процессоры будут выступать микроархитектурными близнецами 10-нм Cannonlake, но выпущенными с использованием отлаженного до блеска 14-нм техпроцесса. Это позволит Intel создавать массовые десктопные CPU со сравнительно крупным полупроводниковым кристаллом, на котором сможет располагаться не только четыре, но и шесть вычислительных ядер. То есть в первой половине 2018 г., а именно тогда ожидается внедрение Coffee Lake, платформа LGA1151 впервые сможет принять шесть вычислительных ядер – событие поистине эпического масштаба. Впрочем, этот план Intel наводит на не слишком приятные размышления о том, что никаких значимых микроархитектурных прорывов в следующем за Kaby Lake поколении процессоров ждать не приходится, а повышение производительности будет осуществляться банальным добавлением ядер.

Весомые перемены Coffee Lake должен привнести и в мобильном сегменте. Судя по имеющейся информации, этот дизайн позволит создавать процессоры U-класса с четырьмя вычислительными ядрами и графическим ядром GT3e, которое будет усиливаться дополнительной eDRAM-памятью. Что же касается перспективных 10-нм процессоров Cannonlake, то, во избежание различных казусов, по столь тонкому технологическому процессу Intel рискнёт производить в ближайший год-два только сравнительно простые двухъядерники. Именно поэтому ареал обитания Cannonlake ограничится процессорами Y- и U-классов.

Вообще, кажется, что появление у конкурента новой микроархитектуры Zen сильно заботит микропроцессорного гиганта. И одними усилениями массовых процессоров Intel в 2017 г. ограничиваться не собирается. Так, в середине года компания планирует ввести в игру новую производительную платформу для энтузиастов – LGA2066. Причём платформа эта будет иметь не совсем элитарный статус. Для неё планируется выпуск сразу двух классов процессоров: дорогих Skylake-X, которые получат от шести до десяти ядер, и более дешёвых четырёхъядерников Kaby Lake-X, которые по своим характеристикам будут похожи на Core i7-7700K для LGA1151, но с поправкой на использование припоя под крышкой, большую свободу в тепловом пакете и четырёхканальную DDR4-память.

Иными словами, очень похоже, что реальная конкуренция «AMD против Intel» действительно возвращается. И это станет отличным стимулом для развития процессорного рынка в наступившем году.

Источник: 3dnews.ru

Планы AMD: архитектура Zen рассчитана на 4 года

Процессорам AMD Ryzen и Naples ещё только предстоит появиться на рынке, но об их архитектуре уже известно практически всё. С данными о производительности дела обстоят хуже: пока в ходу лишь единичные результаты предварительных тестов, которые в случае с Naples, к примеру, откровенно не выдерживают критики. Впрочем, всё станет ясно с началом официальных продаж новых процессоров с архитектурой Zen. Как и Intel, AMD понимает, что у любой самой совершенной процессорной архитектуры есть свой жизненный срок и без учёта этого фактора можно легко оказаться в роли догоняющего. Поэтому компания опубликовала планы по развитию Zen на ближайший срок.

Согласно официальным данным, источником которых является старший вице-президент AMD М.Пейпермастер, в текущем виде архитектура Zen рассчитана на четыре года. Компания не собирается придерживаться модели «тик-так», от которой не столь давно отказалась даже Intel; условно говоря, AMD планирует действовать в стиле «так-так-так», то есть постоянно совершенствовать архитектуру Zen в целях повышения её эффективности как в плане производительности, так и в плане энергопотребления. Новые версии Zen будут регулярно воплощаться в новых процессорах для ПК, серверов и рабочих станций. Цикл «так» в понимании Intel означает обновлённую архитектуру без внедрения нового техпроцесса. В рамках доктрины AMD следующие два поколения Zen будут совершенствоваться в рамках имеющегося 14-нм техпроцесса FinFET.

Стадию использования 10-нм технологий «красные» собираются пропустить полностью и после 2020 г. перейти на использование ещё более тонких 7-нм техпроцессов. Что же придёт на смену Zen? Первый наследник этой архитектуры именуется как Zen+. Следует ожидать повышения показателя IPC (производительности, выраженной в количестве инструкций, исполняемых за один такт), а также энергоэффективности. Условное поколение Zen++ продолжит описанный трёхтактный цикл; в отличие от цепочки Bulldozer-Steamroller-Excavator с её переходом от 32-нм к 28-нм нормам производства, смены техпроцесса не планируется. Такая стратегия не грозит AMD отставанием, поскольку Intel также задержится на стадии использования 14-нм техпроцессов ещё довольно долгое время с серией процессоров Coffee Lake, выпуск которой должен состояться в этом году. Существует также вероятность того, что и Intel пропустит стадию 10-нм, обратившись сразу к 7-нм в рамках проектов Ice Lake и Tiger Lake.

Глава AMD Л.Су подтвердила, что архитектура Zen и её продолжения должны будут просуществовать на рынке как минимум три года. В настоящее время запуску первого поколения Zen со стороны Intel по мнению AMD ничто не угрожает — по крайней мере, в секторе потребительских процессоров «красные» явно догонят «синих», оправдав многолетние ожидания поклонников бренда AMD и любителей компьютерных игр. Выпуск Zen+ должен лишь закрепить отвоёванные компанией позиции. Уже в первом поколении процессоры Ryzen получат более 100 встроенных сенсоров, постоянно отслеживающих внутренние параметры процессора с точностью до милливольта, милливатта и одного градуса и помогающие обеспечивать максимальную производительность при минимальном энергопотреблении. Частота ядер будет регулироваться динамически шагами по 25 МГц с частотой до нескольких КГц (тысяч раз в секунду), а технология XFR, распознав усиленную систему охлаждения, будет автоматически повышать верхний предел разгона для вышеупомянутой технологии Precision Boost. Технологии «умного предсказания», Neural Net Prediction и Smart Prefetch, также будут совершенствоваться в процессе разработки поколения Zen+, а затем и Zen++; впрочем, у третьего поколения Zen официального имени пока нет.

Источник: wccftech.com
AMD планирует представить процессоры Ryzen до начала марта

Корпорация Advanced Micro Devices в последние месяцы немало рассказала как о микроархитектуре Zen, так и о процессорах Ryzen. Что компания не раскрыла на сегодняшний день, так это дату коммерческого выпуска данных микросхем, а также точные технические спецификации и цены новинок. Если характеристики AMD Ryzen пока остаются тайной, то время выпуска уже приблизительно определено: компания представит новые CPU до начала марта.

Как и любой современный микропроцессор, AMD Ryzen требует от разработчиков оптимизации кода их программ. В ходе одной из сессий Game Developers Conference (конференция пройдёт в Сан Франциско с 27 февраля до 3 марта этого года) компания AMD расскажет об особенностях оптимизации ПО под «недавно выпущенные» процессоры AMD Ryzen. Дата мероприятия пока не определена, но обычно компании не стремятся проводить глубоко-технические лекции в самом начале GDC (именно потому, что зачастую требуется формально представить тот или иной продукт, а лишь затем обсуждать его на открытых сессиях). Таким образом, мероприятие пройдёт в начале марта, а это означает, что AMD формально представит процессоры Ryzen до этого времени.

Учитывая важность анонса AMD Ryzen для компании, логично ожидать, что разработчик CPU запустит у себя на сайте обратный отсчёт за неделю-две до формального запуска новых микросхем. Принимая во внимание, что на сегодняшний день такой отсчёт запущен не был, в ближайшие пару недель представления коммерческих процессоров Ryzen можно не ожидать. Следовательно, AMD Ryzen будут анонсированы с конца января по конец февраля, что соответствует планам компании начать продажи новых CPU в первом квартале 2017 г.

Процессоры AMD Ryzen предназначены главным образом для любителей компьютерных игр, а также пользователей приложений, требующих высокой мощности CPU. Учитывая данную целевую аудиторию, представление семейства AMD Ryzen на GDC весьма логично, но имеет ряд существенных недостатков.

Во-первых, на GDC анонсы делаются большим количеством компаний. Во-вторых, с 27 февраля по 2 марта в Барселоне проходит ежегодна выставка Mobile World Congress, где представляются новинки из мира сотовой связи и мобильных устройств. Как следствие, если запускать AMD Ryzen во время GDC и MWC и одновременно давать прессе возможность публиковать его обзоры, то весьма вероятно, что каскад анонсов других компаний затмит анонс AMD. Принимая этот фактор во внимание, для AMD было бы логично представить Ryzen до GDC. При этом, надо помнить, что любой крупный запуск — это продукт деятельности нескольких компаний. Чтобы начать продажи процессоров Ryzen, AMD требуется обеспечить наличие на рынке совместимых материнских плат, модулей оперативной памяти и твердотельных накопителей. Таким образом, гибкость AMD весьма ограничена, поскольку разработчик микросхем зависит от производителей платформ и модулей RAM и SSD (Ryzen имеют в своём составе выделенный порт PCIe 3.0/NVMe x4 для подключения накопителей).

Если принять за аксиому, что AMD анонсирует Ryzen в ближайшие семь недель, то главными загадками на сегодняшний день остаются состав анонсируемого семейства, технические характеристики процессоров, а также их цены. Судя по ряду признаков, окончательных решений по поводу спецификаций и цен первых AMD Ryzen пока принято не было, а потому нет смысла строить догадки. С большой вероятностью можно предположить, что модельный ряд будет включать в себя флагмана семейства с восемью ядрами и 20 Мбайт кеша, который будет конкурировать с одним из старших процессоров Intel Core i7. Что касается позиционирования других процессоров Ryzen, то о нём станет известно лишь в день их анонса.

Источники: AnandTech, gdconf.com
Intel: Core i7-7700K способен работать на частоте 7 ГГц 
в полной конфигурации

Как уже сообщалось ранее, процессоры Intel Kaby Lake с разблокированным множителем прекрасно поддаются разгону и несколько рекордов уже было установлено: в частности, Core i5-7600K был разогнан до 6 ГГц с применением многоступенчатой фреонной системы охлаждения.

Устойчиво чип заработал лишь на частоте 5,8 ГГц при напряжении 1,568 вольта, но при этом он показал отличный результат в Cinebench R15 — 956 очков. Ещё более впечатляюще выступил флагман, процессор Core i7-7700K — ему покорилась отметка 7 ГГц, правда, лишь при двух активных ядрах и чудовищном для 14-нм чипа напряжении 2 вольта.

Разумеется, в этом случае использовалось традиционное для оверклокеров-экстремалов охлаждение с помощью жидкого азота. На выставке CES 2017 был установлен новый рекорд: процессор Core i7-7700K вновь был разогнан до частоты 7 ГГц с помощью жидкого азота и системных плат ASUS ROG Maximus IX APEX и the ASRock Z270 Taichi, но в отличие от первого рекорда, второй интересен тем, что активны были все ядра и технология мультипоточности. 
Установлен и новый рекорд для разгона с одним активным ядром, он составил впечатляющие 7348 МГц при температуре – 183 градуса по Цельсию. О чём свидетельствуют данные достижения? Работать продолжительное время разогнанная таким образом система, разумеется, не может, но если с помощью жидкого азота удаётся добиться частоты 7 ГГц, то большинство экземпляров Kaby Lake должны разгоняться до 5 ГГц при использовании более традиционных методов охлаждения, таких как жидкостное. И действительно, на стенде Intel был продемонстрирован процессор Core i3-7350K, устойчиво работающий на частоте 5 ГГц и охлаждаемый системой Corsair H110i GTX. При напряжении 1,44 вольта и частоте 5 ГГц результаты в Cinebench R15 составили 204 очка для однопоточного режима и 514 очков — для многопоточного.

Иными словами, процессоры Kaby Lake являются отличными объектами для разгона, если имеют разблокированный множитель. Но вскоре им предстоит встретиться на этом поле с AMD Ryzen, который разгоняется до 5 ГГц с воздушным охлаждением и имеет восемь ядер против четырёх у старших Kaby Lake. Ещё более интересные результаты в области разгона обещают показать младшие шести- и четырёхъядерные версии новых чипов AMD. Новый 2017 г., таким образом, обещает стать весьма интересным для энтузиастов разгона, тем более что ожидается и появление на рынке новых видеокарт AMD и NVIDIA. 
Источник: wccftech.com
Qualcomm: все о чипсете Snapdragon 835

Компания Qualcomm представила на CES новый флагманский чипсет Snapdragon 835, который станет основным для всех топовых смартфонов в этом году. 
Новый чипсет использует передовой технологический процесс: 10 нм. В нем более 3 млрд. транзисторов; основное преимущество такого техпроцесса — это меньшее тепловыделение и энергопотребление. В частности, 835-ый потребляет на 50% меньше энергии, чем флагман трехлетней давности Snapdragon 801, а если сравнивать с прошлогодним 820-ым чипсетом, то смартфон на 835-ом при типовом сценарии использования проработает на 2,5 часа дольше.

Для 72% покупателей смартфонов, по данным собственного исследования Qualcomm, автономность является ключевым аспектом при выборе; для 62% важна емкость батареи в миллиампер-часах, а для 61% — скорость зарядки. Что касается скорости, то Snapdragon 835 поддерживает Quick Charge 4.0.

Собственно, пять главных «столпов», на которых стоит 835-ый чипсет — это, во-первых, батарейка, во-вторых, нацеленность на VR+AR, в-третьих, возможности камеры, в четвертых, поддержка Gigabit LTE, и, в-пятых, безопасность.

Symphony System Manager управляет задачами таким образом, что они распределяются по наиболее эффективным для их выполнения блокам: CPU (центральный процессор)/GPU (графический сопроцессор)/DSP (сигнальный процессор). Так, например, встроенный сигнальный процессор Hexagon 690 аппаратно поддерживает технологию TensorFlow (искусственный интеллект для обработки изображений VR и AR) и Halide (обработка движений головы для VR, захват изображений в RAW с нулевой задержкой), и для задач, задействующих эти технологии, он в 25 раз эффективнее, чем CPU. В этом же DSP имеется All-Ways Aware Hub — агрегатор всех внешних датчиков и интерфейсов.

Для VR также расширена на 60% цветовая палитра (аппаратная поддержка HDR-10), а также поддерживается Foveated Rendering — то есть, все силы бросаются на качественную обработку той части изображения, которая находится в поле зрения пользователя вместо того, чтобы с одинаковым качеством просчитывать все 360-градусное поле, в пределах которого пользователь теоретически может посмотреть.

Также поддерживается Q-Sync: частота обновления дисплея совпадает с частотой кадров при рендеринге; в конечном итоге это позволило выиграть 20% так называемого VR-лага, то есть, задержки между действительным поворотом головы и изменением картинки. Она составляет 15 мс; чем меньше это значение, тем меньше эффект головокружения и тошноты (в реальной жизни мозг привык к нулевой задержке изменения картинки).

На реалистичность работает и подсистема трекинга VIO: она объединяет данные с акселерометра, гироскопа и изображения с камер, позволяя максимально точно отслеживать перемещение головы.
Также Hexagon DSP 690 имеет функции самообучения на основе нейросетей, функции распознавания образов и трекинга рук в режиме реального времени (то есть, в VR вы будете видеть как бы «свои» руки, ощущая их таковыми.

Интересно, что новый процессор вновь получил ядра ARM Cortex. Если в прошлом, 820-ом поколении, использовались четыре ядра собственной архитектуры Kryo, то теперь есть своего рода хитрость: ядра называются Kryo 280, но это не то Kryo, а так называемые «полукастомные», то есть, это немного доработанный, но Cortex, Kryo же были просто совместимы по системе команд. Это ускорило и удешевило разработку. Как всегда у ARM, здесь используется двухкластерная система big.LITTLE: 4 ядра с максимальной частотой 2,45 ГГц и 2 МБ кэша второго уровна для ресурсоемких задач и 4 ядра с частотой до 1,8 ГГц и 1 МБ L2-кэша, работающие 80% времени.

Что касается камеры, то в новом чипсете имеется два отдельных процессора обработки изображений (ISP), позволяющие подключить два модуля камеры, например, с широкоугольным и телеобъективом. Технология EIS 3.0 использует гироскоп для стабилизации видео по трем осям, включая обработку наклона и поворота. Кроме того, процессор автоматически корректирует роллинг-шаттер.

Более того, теперь Qualcomm будет поставлять 3 собственных модуля камер, упрощая задачу производителям. Это либо «Snapdragon 16 MP PDAF» (на самом деле Sony IMX298, но под собственным брендом), либо двухкамерные модули Clearsight и Optical Zoom: один, как нетрудно догадаться, использует камеры для отдельной фиксации цвета и света, второй имитирует работу оптического трансфокатора.

Модули поддерживают сверхбыстрый автофокус, парные фотодиоды имеются на каждом пикселе, а не на 5%, как в камерах прошлых лет (один диод для картинки, второй для фазового автофокуса). При этом ISP автоматически выбирает тот или иной алгоритм автофокуса (контрастный, фазовый или лазерный) в зависимости от освещенности.

Что касается передачи данных, то в состав чипсета входит ранее анонсированный модем X16, а Wi-Fi-модуль поддерживает стандарт 802.11ad. Антенны общие для LTE, LAA и Wi-Fi. Сам радиомодуль по площади меньше на 45% и потребляет на 60% меньше энергии по сравнению с решениями прошлых лет (какими именно, не сообщается).
В плане безопасности появилась аппаратная поддержка распознавания сетчатки глаза и лица.

Qualcomm Snapdragon 835 уже поставляется производителям устройств; уже в 1 квартале начнутся продажи смартфонов на его основе. 

Источник: "TelecomDaily"

MediaTek сосредоточится на высокопроизводительных процессорах и прибыльности

2016 г. оказался удачным для тайваньского производителя однокристальных систем MediaTek: за отчётный период его доходы выросли на 29,2% и достигли $8,6 млрд. Это обусловлено стабильным развитием бизнеса китайских производителей мобильной электроники и увеличивающейся долей MediaTek на рынке чипов для смартфонов.

Как сообщают рыночные наблюдатели, в 2017 г. компания будет больше внимания уделять росту показателей прибыльности, чем доли рынка, и представит новые процессоры для мобильных устройств высокого класса.

Несмотря на радужную картину года в целом, в декабре доходы MediaTek составили $668,6 млн., что на 9,2% ниже ноябрьских показателей и ниже, чем за последние 9 месяцев. В целом выручка за IV квартал выразилась суммой в $2,15 млрд. — на 12,4% хуже результатов третьей четверти года, но несколько лучше прогнозируемого самой компанией уровня.

По показателям доходов в ІІІ квартале MediaTek удалось добиться роста на 8,1% к предыдущей четверти и на целых 37,6% по отношению к тому же периоду 2015 г. А уровень валовой прибыли, между тем, упал с 42,7% годом ранее до 35,2%. Чистая прибыль в третьем квартале ($245,2 млн.) возросла на 18,8% в сравнении со вторым и упала на 1,6% по отношению к прошлогодним результатам. А прибыль на акцию выразилась в 15,6 центов.

Источник: Digitimes
MediaTek представил чипсет MT2533D 
для умных гарнитур и наушников

MediaTek анонсировал высокоинтегрированный чипсет MT2533D для умных устройств, различных типов наушников и гарнитур и устройств с функцией «hands-free». Как рассказали в компании, чип MT2533D создан для беспроводных наушников и автомобильных устройств громкой связи, которые предоставят пользователям качественный звук, как входящий, так и исходящий. Чипсет MT2533D подойдет в качестве основы для автономных наушников для спортсменов или путешественников, так как поддерживает самостоятельное воспроизведение MP3 без обязательного присутствия смартфона поблизости. Такие устройства смогут предложить пользователям более 1000 треков, используя до 4 ГБ внешней памяти.

MT2533D включает в себя маломощный аналоговый интерфейс (Analog Front End, AFE) и цифровой процессор обработки сигналов (Digital Signal Processor, DSP), а также энергоэффективный процессор ARM Cortex-M4, 4 МБ памяти (PSRAM и внутренней) и двойной радиомодуль Bluetooth (2.1 и 4.2 Low Energy).

Для поддержки приложений, требующих особого внимания к качеству звука, цифровой процессор обработки сигналов оснащен 128 КБ IRAM, 250 КБ DRAM и 96 КБ SRAM, что обеспечивает выполнение различных алгоритмов улучшения речи. Также процессор поддерживает технологию двойного подавления шума при использовании микрофона (Dual Microphone Noise Reduction, DMNR) и стороннее программное обеспечение для звуковых сигналов. Также поддерживаются расширенный профиль распространения аудио A2DP, профиль HFP, Advanced Wireless Stereo и воспроизведение MP3.

Чипсет может служить в качестве микроконтроллера для других приложений, таких как, например, биосенсор. Вдобавок к дополнительной связи (например, Wi-Fi), чипсет предоставляет интерфейсы для экрана и камеры, используя стандарт SDIO.

MT2533D – это один из чипсетов серии, которую поддерживает макетная плата MediaTek LinkIt для операционной системы реального времени (ОСРВ). Плата основана на FreeRTOS, с дополнительными бесплатными модулями (код в открытом доступе), поддерживает чипсеты, основанные на архитектуре ARM Cortex-M4, обеспечивая плавную работу и низкое потребление энергии и возможность разработки и отладки с использованием ARM Keil μVision, IAR Embedded Workbench и GCC.

Чипсет будет доступен для разработчиков в первом квартале 2017 г. 
Источник: cnews.ru
Рынок компьютеров стабилизируется

Мировой рынок персональных компьютеров стабилизируется, хотя и продолжает падать с 2012 г. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Ими было подсчитано, что поставки десктопов, ноутбуков и рабочих станций в глобальном масштабе составили 70,2 млн. штук по итогам четвёртого квартала 2016 г., что на 1,5 % меньше аналогичного периода 2015 г. За весь прошлый год объём рынка сократился на 5,7 % до 260 млнединиц.
В исследовании говорится, что в первом квартале 2016 г. отгрузки ПК были низкими из-за высоких запасов залежалого товара, бесплатной установки Windows 10 для пользователей Windows 7 и 8.1, а также завершения цикла обновления корпоративных систем после прекращения поддержки Windows XP.

Влияние этих факторов в середине прошлого года и, особенно в четвёртом квартале, сошло на нет, спрос в корпоративном сегменте стабилизировался. Дефицит некоторых компонентов, таких как твердотельные накопители, дисплеи и память, не только не оказали сильного негативного воздействия на отгрузки, но и обеспечили небольшой дополнительный рост и ускорили консолидацию рынка, поскольку крупнейшие производители увеличили запасы комплектующих.

	Top 5 Vendors, Worldwide Traditional PC Shipments, Fourth Quarter 2016 (Preliminary results) (Shipments are in thousands of units)

	Vendor
	Q416 Shipments
	Q416 Market Share
	Q415 Shipments
	Q415 Market Share
	Q416/Q415 Growth

	1. Lenovo
	15,693
	22.4%
	15,434
	21.6%
	1.7%

	2. HP Inc
	15,268
	21.7%
	14,325
	20.1%
	6.6%

	3. Dell Technologies
	11,000
	15.7%
	10,169
	14.3%
	8.2%

	4. Apple
	5,263
	7.5%
	5,311
	7.4%
	-0.9%

	5. ASUS
	5,167
	7.4%
	5,827
	8.2%
	-11.3%

	Others
	17,812
	25.4%
	20,228
	28.4%
	-11.9%

	Total
	70,203
	100.0%
	71,294
	100.0%
	-1.5%

	Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 11, 2017


В октябре–декабре 2016 г. произошло лишь одно изменение в пятёрке крупнейших вендоров: Apple поднялась на четвёртое место, опередив ASUS. 

Источник: IDC
Поставки компьютерной электроники и мобильных телефонов 
в 2017 году не вырастут

Мировые поставки компьютерной электроники и мобильных телефонов в 2017 г. не вырастут и останутся на прошлогоднем уровне, прогнозирует аналитическая компания Gartner. По оценкам специалистов, в этом году производители выпустят в общей сложности около 2,32 млрд. устройств, примерно столько же, что и в 2016 г.

Эксперты выяснили, что по состоянию на конец 2016 г. в мире на руках у пользователей насчитывалось в общей сложности почти 7 млрд. компьютерных устройств и мобильных телефонов.
В Gartner подсчитали, что в минувшем году поставки ПК, включая десктопы, ноутбуки, гибридные модели под управлением Windows 10 и ультратонкие лэптопы Apple MacBook Air, измерялись 268 млн. штук. Отгрузки планшетов были на уровне 168 млн. штук, а мобильных телефонов - 1,8 млрд. единиц. 
В 2017 г. показатели по трем перечисленным категориям ожидаются на уровне 266 млн., 165 млн. и 1,89 млрд.
"Мировой рынок устройств переживает стагнацию. Поставки мобильных телефонов растут лишь в развивающихся регионах, а ПК-сегмент только-только достиг своего дна", - прокомментировал цифры директор по исследованиям Gartner Р.Атвал.
"Также, как и поставки, цены на устройства держатся на одном уровне из-за наблюдающегося на рынке насыщения и замедления инноваций. У потребителей стало меньше причин, чтобы покупать новые ПК и ноутбуки. Пользователи стремятся попробовать зарождающиеся категории, такие как VR-очки и шлемы (head-mounted display, HMD), смарт-колонки с голосовыми ассистентами (Virtual Personal Assistant, VPA) и носимые устройства", - добавил специалист.
Ожидается, что возвращение к позитивной динамике на рассматриваемом рынке начнется не ранее 2018 г. Предполагается, что поставки компьютерной электроники и мобильных телефонов поднимутся до 2,36 млрд. штук, из которых 272 млн. составят традиционные ПК и ультрабуки, 166 млн. - планшеты и 1,92 млн. - мобильные телефоны. В 2019 г. совокупный показатель по рынку достигнет 2,38 млрд. единиц, в том числе 278 млн. ПК, 166 млн. планшетов и 1,94 млрд. мобильных телефонов.
В то время как поставки традиционных десктопов и ноутбуков продолжат снижаться (в 2017 г. отгрузки ожидаются на уровне 205 млн. штук, в 2018 г. - 198 млн., в 2019 г. - 193 млн.), отгрузки устройств категории Ultramobile Premium (ультрабуки и гибридные модели на базе ОС Windows 10, ноутбуки Apple MacBook Air) будут расти и увеличатся с 61 млн. штук в 2017 г., до 74 млн. в 2018 г. и 85 млн. в 2019 г., отмечается в исследовании.

На рынке мобильных телефонов восходящая динамика сохранится за счет развивающихся регионов, где смартфоны выступают в качестве основного компьютерного устройства и потребители обновляют их более регулярно, считает Р.Атвал. 
Источник: DailyComm

Рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены 
и производительности

Компания AnTuTu опубликовала десятку смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою стоимость. Данный рейтинг отражает ситуацию по состоянию на декабрь 2016 г.

Лидером рейтинга стал Lenovo Zuk Z2, который оснащен однокристальной системой Snapdragon 820, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. При этом его цена уже опустилась до отметки около $170.

Второе место занимает Xiaomi Redmi Note 3 стоимостью около $115, в оснащение которого входят всего 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. На третьем месте оказался 100-долларовый Xiaomi Mi 4C, четвертое место также занимает смартфон Xiaomi - Xiaomi Redmi Note 4 стоимостью $129. Последние два устройства имеют такой же набор памяти, как и серебряный призер.

Пятое и шестое места занимают LeEco Le 2 за $144 и Le Pro 3 за $259 соответственно. Следом идут 360 N4, Le Max 2 и Meizu Metal.

Замыкает десятку Xiaomi Mi 5S, который при цене около $270 является самым дорогим смартфоном в этом рейтинге.

Источник: AnTuTu
В 2016 году в мире было продано около 9 млн. 
изогнутых телевизоров

В 2016 г. в мире было реализовано около 9 млн. телевизоров с изогнутыми экранами, что в 2,25 раза больше объема продаж 2015 г. Такие данные со ссылкой на тайваньского производителя дисплеев AU Optronics (AUO) публикует издание DigiTimes.

Согласно оценкам китайской консалтинговой компании Sigmaintell Consulting, КНР является крупнейшим региональным рынком изогнутых ЖК ТВ. В 2016 г. на него поступило 2,9 млн. таких устройств, а их доля в общем объеме ЖК ТВ, проданных в стране, составила 5%. Эксперты прогнозируют, что в 2017 г. поставки телевизоров с закругленными экранами в Поднебесной вырастут до 5,8 млн. штук, с учетом чего их степень проникновения на рынке ЖК ТВ в КНР составит 10%.
Пока что изогнутые ЖК ТВ ощутимо дороже своих плоских аналогов. Так, в Китае покупка изогнутой модели с диагональю экрана 55 дюймов обойдется более чем в 4 тыс. юаней ($580). При этом плоский ЖК ТВ такого же размера стоит около 3,5 тыс. юаней (порядка $500), отмечают обозреватели.
Крупнейшими глобальными производителями панелей для изогнутых ЖК ТВ сегодня являются компании Samsung Display и AUO. Также в тройку лидеров входит китайская China Star Optoelectronics Technology (CSOT).
По оценкам экспертов, в прошлом году в мире было выпущено порядка 8,6 млн. изогнутых ТВ-панелей. Предполагается, что в 2017 г. показатель возрастет до 14 млн. штук.
Источник: DailyComm

Sony: представлен уникальный OLED-телевизор 
со встроенным в экран звуком

Компания Sony представила свою новинку - телевизор BRAVIA OLED серии А1. Устройство имеет уникальную звуковую систему: динамиком служит экран на органических диодах.

Производители будут выпускать телевизор трех размеров - с диагоналями 55, 65 и 77 дюймов. В Sony применили технологии, которые обеспечивают реалистичность изображения: более восьми миллионов самоподсвечивающихся пикселей регулируются сверхточно и независимо.

Внешне телевизор (его можно как вешать на стену, так и ставить на пол, при помощи специальной подставки) будто бы парит в воздухе. Он очень тонкий. Экран имеет  узкие рамки, увеличивающие область просмотра.

Кроме того, известно, что телевизор имеет технологию HDR, обеспечивающую расширенный динамический диапазон, цветовую палитру, а также делающую изображение более четким и контрастным.

Пока разработчики не раскрывают всех функций, которыми будет обладать устройство. Ожидается, что новые подробности появятся ближе к весне. 
Источник: rg.ru

Panasonic: OLED-телевизор EZ1002 с 4K и HDR

По уже сложившейся традиции одним из акцентов ежегодной выставки потребительской электроники CES 2017 являются телевизоры. Не стала исключением и Panasonic, которая показала публике свой новый флагманский телевизор EZ1002, наделённый OLED-панелью с разрешением 3840 × 2160 точек.

Стоит добавить, что это не обычный OLED-дисплей: по словам производителя, EZ1002 почти вдвое превосходит по пиковой яркости обычные OLED-панели, что очень важно для достижения качественного режима HDR (высокий динамический диапазон). Впрочем, Panasonic ошибочно называет своё детище первым OLED-телевизором с поддержкой HDR и 4K — модель LG G6 2016 г. может предложить те же преимущества (пусть его яркость и не столь высока). Тем не менее, у EZ1002 есть ряд любопытных особенностей.

Прежде всего, следует сказать о так называемой технологии Absolute Black Filter — благодаря этому фильтру, как обещает производитель, внешнее освещение не так сильно ухудшает тёмные тона и в целом последние кажутся глубже, чем на обычных OLED-панелях. Вдобавок телевизор поддерживает HDR10, включая новый формат Hybrid Log Gamma HDR, а также полноценное цветовое пространство DCI-P3 — другими словами, EZ1002 будет оставаться актуальным в ближайшие годы.

Стоит упомянуть также стильный вмонтированный в подставку динамик, отлаженный компанией Technics для качественного звучания. 
65-дюймовая модель Panasonic EZ1002 4K OLED HDR выйдет на европейской рынок в июне 2017 г. Стоимость не называется, но не стоит думать, что устройство окажется доступным.

Источник: Pocket-lint
LG: запуск производства 4К-телевизоров с поддержкой ATSC 3.0

LG Electronics запускает производство телевизоров с разрешением 4К, поддерживающих пакет стандартов ATSC 3.0. Начиная с весны 2017 г., новые модели 4К-телевизоров LG для южнокорейского рынка будут оснащены одновременно двумя тюнерами ATSC 3.0 и ATSC 1.0. Выход новых моделей на южнокорейский рынок приурочен к началу вещания SBS и других национальных телесетей в новом стандарте в преддверии Зимних Олимпийских Игр 2018 г.

65-дюймовый телевизор с поддержкой 4К, HDR и ATSC 3.0 из новой линейки был представлен на прошедшей выставке-ярмарке CES. Также LG продемонстрировала продвинутые навигационные возможности стандарта ATSC 3.0.
LG и ее американская научно-исследовательская лаборатория Zenith активно участвовали в разработке нового набора стандартов, в особенности, стандарта физического уровня A/322, который составляет основу новой вещательной системы. Этот стандарт объединяет возможности телевещания и широкополосного интернета. Увеличенная полезная нагрузка физического уровня в сочетании с HEVC-кодированием позволит вещателям повысить эффективность планирования сервисов. Большинство стандартов пакета ATSC 3.0 уже утверждены или проходят финальную стадию утверждения, которая завершится этой весной. 

Источник: telesputnik.ru 

LG: представлены Nano TV

По сообщению The Korea Herald на международной выставке потребительской электроники CES 2017 компания LG Electronics продемонстрировала новый вид высококлассных ЖК-телевизоров под названием Nano TV. Для повышения качества изображения внутри дисплеев таких устройств используется тонкая пленка из нанокристаллов. Схожую технологию применяет Samsung Electronics при создании своих ТВ-моделей с экранами со светодиодами на квантовых точках (Quantum Dot LED, QLED).
Обе технологии предполагают использование пленки, покрытой тонким слоем неорганического соединения, для улучшения показателей контрастности. При этом в телевизорах Samsung QLED применяются нанокристаллы размером от двух до семи нанометров, а в телевизорах LG Nano TV их размер составит 1 нм.
Специалисты говорят, что размер частиц напрямую не влияет на качество изображения, а разница в технологиях LG и Samsung носит скорее технический характер.
По мнению экспертов, с помощью новинки LG Electronics демонстрирует свою готовность продвигать на рынке высококлассных телевизоров не только модели на органических светодиодах (OLED), на которых она сосредоточилась в последнее время, но и устройства с ЖК-экранами. По всей видимости, это связано с тем, что бизнес LG по выпуску OLED TV пока не приносит компании ощутимых доходов из-за высоких производственных затрат и низких объемов производства. 
Источник: DailyComm

 LG: жертвами хакеров-вымогателей стали телевизоры 

Смарт-телевизор семьи американского программиста стал жертвой хакеров-вымогателей, потребовавших выкуп за просмотр пиратской копии фильма «Отряд самоубийц».

В канун новогодних праздников семья разработчика ПО из американского штата Канзас Д.Коутона стала жертвой необычного кибермошенничества. Целью хакеров стал семейный телевизор.

Как сообщает Silicon Angle, телевизор LG старой модели 50GA6400, которые производились между 2012 г. и 2013 г. подключен к Google TV, работающем на ОС Android.

Эта платформа была запущена Google совместно с Intel, Sony и Logitech в 2010 г., однако в 2014 г. ее поддержка была прекращена. Кто-то из семьи качал на телевизор потоковое видео, и в самый разгар просмотра фильма «Отряд самоубийц» на экране появилось сообщение от злоумышленников, имитирующее официальный документ ФБР. Хакеры заявляли, что скачанный контент является пиратским, поэтому устройство (телевизор) заблокировано. Для снятия блокировки хакеры потребовали $500.

Эксперты отмечают, что случаи атаки вымогателей на телевизоры на ОС Android, подобные телевизору LG, начали отмечаться летом 2016 г. По словам специалистов японской компании Trend Micro, занимающейся разработкой антивирусных продуктов, после заражения устройства вредоносная программа делает паузу в 30 мин., после чего активируется.

Зараженными также могут оказаться девайсы, подключенные к телевизору. Полностью же статистика по заражениям смарт-телевизоров пока не готовилась. В докладе Nokia отмечается 96-процентный рост заражений гаджетов зловредами в первой половине 2016 г.

В этом же докладе приводятся цифры атак на Android-устройства: к июлю 2016 г. было заражено 8,9 млн. приложений в ОС. Google TV также попадает в эту категорию. По данным журналистов, решение подобной проблемы в сервис-центре производителей обойдется потерпевшему примерно в $340 – немногим меньше требований злоумышленников.

Попавший в беду Д.Коутон, сам будучи прграммистом, обратился в местную службу поддержки производителя телевизора. Вскоре ему прислали инструкцию и код для сброса настроек устройства до заводских.

Д.Коутон успешно восстановил функции телевизора, запечатлев процесс на видео и выложив ролик на YouTube для будущих потенциальных жертв хакеров. Впрочем, несмотря на счастливый исход, отношение разработчика к телевизору было подпорчено инцидентом. «Бегите от смарт-телевизоров, как от чумы!», - написал в своем Twitter-аккаунте Д.Коутон. 
Источник: CNews
Samsung: обновлены сервисы для «умных» телевизоров 
на платформе Smart Hub

Samsung запустил три видеосервиса на собственной платформе Smart Hub для смарт-ТВ. Услуги ориентированы на получение по запросу спортивного, музыкального и видео-контента, пишет Techcrunch. Эти нововведения, по замыслу компании, упростят владельцам смарт-ТВ Samsung навигацию при просмотре линейного телевещания, видео по запросу, а также при пользовании мобильным приложением. Эти действия южнокорейского производителя издание рассматривает в контексте выпуска Apple в прошлом месяце нового ТВ-приложения для Apple TV, iPhone и IPad, централизующего все варианты получения потокового телевидения.

В рамках аналогичных действий Samsung также намерен обновлять свое приложение для Android Smart View с пультом дистанционного управления, рекомендациями о контенте и с другими индивидуальными уведомлениями, в том числе и с теми, которые работают с недавно добавленными сервисами.
В частности, указанные услуги позволяют владельцам смарт-ТВ Samsung настраивать спортивный сервис для получения уведомлений о том, когда играют их любимые команды, при этом обновленное приложение Smart View транслирует оповещения, даже если телевизор выключен.
Сервис Music позволяет получать на смарт-ТВ контент от восьми партнеров Samsung - в том числе Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon и Bugs. Techcrunch полагает, что запуск новых сервисов в основном ориентирован на повышение конкурентоспособности смарт-телевизоров Samsung в сравнении с потоковыми медиа-плеерами Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast и другими.
Третья новая видео-услуга - TV Plus - ранее была запущена в Юго-Восточной Азии, но в настоящее время становится доступной в США на некоторых смарт-телевизорах, а в апреле текущего года будет предоставлена европейским пользователям.
В настоящий момент развертывание новой линейки сервисов начинается во Франции, Германии, Италии, Южной Корее, Испании, Великобритании и Северной Ирландии, а также в США, но сроки их запуска и функциональность будут варьироваться в зависимости от страны. О сроках начала действия новых сервисов в РФ не сообщается.
Источник: telesputnik.ru

Xiaomi: анонс телевизора, толщина которого 
на 30% меньше iPhone

  
Китайская корпорация Xiaomi представила мировой общественности 65-дюймовый телевизор Mi TV 4, толщина которого меньше iPhone на 30% и составляет всего 4,9 мм.

Новый телевизор отличается безрамочным дизайном и, вероятно, возможным выводом изображения в формате 4K. При этом в операционную систему телевизора Xiaomi Mi TV 4 встроена программа глубокого обучения Patchwall, которая будет рекомендовать пользователю к просмотру тот или иной контент на основе его предпочтений. Помимо проводных динамиков для этого телевизора доступен комплект беспроводных колонок и сабвуфера с поддержкой системы объемного звучания Dolby Atmos.

Ожидается, что телевизор Mi TV 4 будет доступен с диагоналями экранов 19 и 55 дюймов. 

По словам разработчиков, на сегодняшний день телекомплект оценивается не больше двух тысяч долларов, а это более выгодное предложение, чем у конкурентов.

Источник: vladtime.ru

Начало продаж 4K спутниковой приставки Skyway Virgo в России

Новая премиальная модель 2017 г. спутниковый мультимедиа ресивер Skyway Virgo – представляет собой синтез передовых технологий в области телеприема. Skyway Virgo - это практически мини компьютер построенный на мощном четырех ядерном процессоре Hisilicon, что обеспечит высокое качество картинки (4K UltraHD) и заметно повысит количество и скорость работы всех приложений.

Программное обеспечение Skyway Virgo базируется на Linux и Android, являясь гибридной многофункциональной оболочкой самых популярных мультимедийных систем. Основным преимуществом использования двух систем, стал симбиоз из возможности установки множества многофункциональных Android приложений и поддержки в Linux подключения к спутниковым операторам Триколор ТВ, НТВ-Плюс, МТС, Телекарта, в том числе при использовании стандарта CI+.

Skyway Virgo превращает обычный телевизор в единый мультимедийный центр, в котором соединяются возможности спутникового и IPTV телевидения, видеомагнитофона, медиаплеера и мини компьютера. Skyway Virgo поднимает планку комфорта телесмотрения на уровни, которые ранее можно было достичь только при одновременном использовании сразу нескольких дорогих Hi-End устройств. Технология OpenGL 2.0, используемая в ресивере, позволяет выводить на экран 3D телевизора обработанную картинку со спутниковых телеканалов, вещающих в формате 3D.

Спутниковая приставка Skyway Virgo уже поступила в продажу в салоны и интернет-магазины Юлмарт, Онлайнтрейд, Мвидео, Wildberries и другие онлайн и оффлайн магазины. Рекомендованная розничная цена составляет 8890 руб.

Источник: hifinews.ru

Disney выпускает брендированный сет-топ-бокс 
для просмотра потоковых медиа

Компания Disney готовится представить на рынке потоковый сет-топ-бокс Disney Kids TV – подключаемый ТВ-гаджет для работы с развлекательным контентом для всей семьи.
Согласно данным от Tom’s Guide, сет-топ-бокс Kids TV, который компания Disney презентовала на выставке CES, представляет собой устройство, выпускаемое компанией Snakebyte и работающее под управлением модифицированной системы Android OS.

Приставка появится в продаже в 2017 г. и будет стоить $99. Устройство будет продаваться с записью нескольких фильмов, телепрограмм и игр производства компании Disney, а также позволит пользователям подключаться к SVOD платформам, платформам с потоковой музыкой и запускать приложения категории «ТВ повсюду» (TV Everywhere).

По данным IGN, сет-топ-бокс будет выпускаться в варианте Disney Kids, а также в виде тематических приставок – Frozen («Холодное сердце») и Avengers («Мстители»). Помимо сет-топ-бокса, компания Disney будет также продавать брендированные игровые контроллеры для Kids TV.

Устройство поддерживает видео в режиме 4K и 60 кадров в секунду, снабжено несколькими портами USB и расширенной памятью.

Компания Disney выпускает новый сет-топ-бокс для работы с потоковым контентом спустя примерно год после представления другого специального сет-топ-бокса, предназначенного для работы с контентом с платформы DisneyLife в Китае. Впрочем, в отличие от нынешней приставки, которая по своей форме напоминает Apple TV или Amazon Fire TV и может работать с различными службами и приложениями, сет-топ-бокс DisneyLife был выполнен в форме диснеевского мультипликационного героя Микки-Мауса и мог подключаться лишь к подписной платформе DisneyLife.

Параллельно с реализацией планов по выходу на переполненный различными брендами американский рынок потоковых сет-топ-боксов, где, при цене приставки в $99, ей будет не так просто конкурировать с Roku, продающей свои сет-топ-боксы по $30, медиа-гигант также продвигается вперёд в реализации планов, связанных с запуском автономной «живой» потоковой платформы ESPN.

Выступая на прошлой неделе на конференции для инвесторов, финансовый директор компании Disney К.МакКарти озвучила некоторые детали, связанные с запуском новой платформы для непосредственных потребителей ESPN, пообещав, что она запустится в 2017 г. и предложит пользователям трансляцию спортивных и околоспортивных программ, которые нельзя будет найти на линейных каналах ESPN.
Источник: mediasat.info
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